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Tietokoneen kasittely

Aiheet:

e Turvallisuusohjeet

Turvallisuusohjeet

Noudata seuraavia turvaohjeita suojataksesi tietokoneen mahdollisilta vaurioilta ja taataksesi turvallisuutesi. Ellei toisin mainita, kussakin
taman asiakirjan siséltémassé toimenpiteessa oletetaan, etta tietokoneen mukana toimitetut turvallisuustiedot on luettu.

A VAARA: Ennen kuin teet mitaan toimia tietokoneen sisilla, lue tietokoneen mukana toimitetut turvallisuusohjeet. Lisda
parhaita turvallisuuskaytanto6ja on sddadosten noudattamissivulla osoitteessa www.dell.com/regulatory_compliance.

A VAARA: Irrota tietokone kaikista virranldhteista ennen tietokoneen suojusten tai paneelien avaamista. Kun olet
paattanyt tietokoneen sisdosien kasittelemisen, asenna kaikki suojukset, paneelit ja ruuvit paikoilleen ennen tietokoneen
kytkemista pistorasiaan.

Jotta tietokone ei vahingoittuisi, tyépinnan on oltava tasainen, kuiva ja puhdas.

Jotta osat tai kortit eivat vioittuisi, tartu niihin niiden reunoista ja varo koskettamasta nastoja ja kontakteja.

Suorita vianmaaritysta ja korjauksia vain Dellin teknisen tuen tiimin luvalla tai ohjauksella. Takuu ei kata
huoltotdéita, joita on tehnyt joku muu kuin Dellin valtuuttama huoltoliike. Katso turvallisuusohjeet, jotka toimitettiin
tuotteen mukana tai jotka ovat osoitteessa www.dell.com/regulatory_compliance.

Maadoita itsesi koskettamalla rungon maalaamatonta metallipintaa, kuten tietokoneen takaosassa olevien
korttipaikan aukkojen ymparilla olevaa metallia, ennen kuin kosketat mitdan osaa tietokoneen sisidlla. Kosketa
maalamatonta metallipintaa sadanndllisesti tyoskennellessdsi. Tama vapauttaa staattisen latauksen, joka saattaa muuten
vahingoittaa tietokoneen sisdisia osia.

Kun irrotat kaapelia, veda liitinta tai vetokieleketta, ala itse kaapelia. Joissain kaapeleissa on liitdnnat, joissa
on lukituskieleke tai sormiruuvi, joka on irrotettava ennen kaapelin irrottamista. Kun irrotat kaapeleita, pida ne oikeassa
asennossa, jotta liitintapit eivat taitu. Kun kytket kaapeleita, varmista etta portit ja liittimet ovat oikein péin ja oikeassa
asennossa.

Jos muistikortinlukijassa on muistikortti, ota se pois.

Kisittele kannettavissa tietokoneissa olevia litiumioniakkuja varoen. Ala kiyta turvonneita akkuja, vaan
korvaa ne uusilla ja havita ne asianmukaisesti.

®| HUOMAUTUS: Tietokoneen ja joidenkin komponenttien vari saattaa poiketa naissé ohjeissa esitetyista.

Ennen kuin avaat tietokoneen kannen

1. Varmista, etté tydtaso on tasainen ja puhdas, jotta tietokoneen kuori ei naarmuunnu.
2. Sammuta tietokone.
8. Irrota kaikki verkkokaapelit tietokoneesta (jos saatavilla).

Jos tietokoneessa on RJ45-portti, irrota verkkokaapeli irrottamalla ensin kaapeli tietokoneesta.

4. lIrrota tietokone ja kaikki kiinnitetyt laitteet sdhkopistorasiasta.
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5. Avaa ndytto.
6. Pida virtapainiketta painettuna pari sekuntia emolevyn maadoittamiseksi.

Irrota tietokone sahkopistorasiasta ennen vaiheen 8 suorittamista, jotta et saa sdhkdiskua.

Maadoita itsesi kdyttamalla maadoitusrannehihnaa tai koskettamalla ajoittain tietokoneen takaosassa
olevaa maalaamatonta metallipintaa ja tietokoneen takaosassa sijaitsevaa liitinta.

7. Poista kaikki asennetut ExpressCard- tai &lykortit paikoistaan.

Turvatoimenpiteet

Turvatoimenpiteet-kappaleessa kuvaillaan ensisijaiset vaiheet, jotka on suoritettava ennen purkamistoimia.

Noudata seuraavia turvatoimenpiteitéd ennen kuin asennat osia tai suoritat purkamista tai kokoamista edellyttavia toimia:
Sammuta tabletti ja kaikki siihen kytketyt oheislaitteet.

Irrota tabletti ja kaikki siihen kytketyt oheislaitteet verkkovirrasta.

Irrota jarjestelmasta kaikki verkko-, puhelin- ja tiedonsiirtokaapelit.

Kayta ESD-kenttahuoltosarjaa, kun kasittelet tabletin komponentteja valttadksesi tahattomat sdhkdstaattiset (ESD) vauriot.
Kun olet poistanut komponentin, aseta komponentti varovasti antistaattiselle matolle.

Kayta kenkig, joissa on séhkdiskuilta suojaava, eristdva kumipohja.

Liittdminen

Liittamisella yhdistetdan kaksi tai useampi maadoittava johdin samaan séhkdpotentiaaliin. Tama suoritetaan ESD-kenttahuoltosarjan avulla.
Kun kytket litosjohtoa, varmista, etta se on liitetty paljaaseen metalliin eikd maalattuun tai muuhun kuin metallipintaan. Kiinnita ranneke
napakasti niin, ettd se on téysin kosketuksissa ihoosi, ja poista kellot, rannekorut, sormukset ja muut korut ennen kuin liitat itsesi
laitteistoon.

Suojautuminen sahkostaattisilta purkauksilta (ESD)

Suojautuminen séhkdstaattisilta purkauksilta on erittdin tarkeéa kasiteltdessa sahkdkomponentteja ja varsinkin erittéin herkkia
komponentteja, kuten laajennuskortteja, suorittimia, DIMM-muistimoduuleita ja emolevyja. Erittéin pienetkin purkaukset voivat vahingoittaa
piirej& monin tavoin, joiden seurauksia ei valttdmattd huomaa. N&ita voivat olla esimerkiksi satunnaisesti ilmenevéat ongelmat tai tuotteen
lyhentynyt kayttdika. Kun teollisuudessa keskitytdan energiavaatimusten pienentdmiseen ja yha pienempiin kokoihin, suojautuminen
séhkdstaattisilta purkauksilta tulee entistakin tarkedmmaksi.

Koska Dellin tuotteissa kéytetyt puolijohteet ovat yha tihedmpié, herkkyys staattisille vaurioille on nyt suurempaa kuin aiemmissa Dell-
tuotteissa. Tésta syysta jotkin aiemmin hyvaksytyt osien kasittelytavat eivat endd pade.

Sahkostaattisten purkausten kaksi tunnettua tyyppia ovat katastrofaaliset ja satunnaisesti imenevat viat.

o Katastrofaaliset viat — néitd on noin 20 prosenttia séhkdstaattisiin purkauksiin liittyvisté vioista. Vaurion vuoksi laitteen toiminta
loppuu Vvalittdmasti. Katastrofaalinen vika voi tapahtua esimerkiksi, kun DIMM-muistimoduuli saa staattisen iskun ja antaa No POST/No
Video -virheen seka viallisesta muistista johtuvan &animerkin.

e Satunnaisesti ilmenevit viat — naita on noin 80 prosenttia sdhkdstaattisiin purkauksiin liittyvista vioista. Satunnaisesti imenevien
vikojen suuri maara tarkoittaa, ettd vikaa ei useimmiten huomata heti sen syntyessa. DIMM-muisti saa staattisen iskun, mutta seuranta
vain heikkenee eika valittdmasti aineuta vikaan liittyvia, ulospain nakyvia oireita. Heikentyneen muistijalien seurausten iimenemiseen voi
menn& viikkoja tai kuukausia. Silla valin se voi aiheuttaa muistin eheyden heikkenemisté, satunnaisia muistivirheita jne.

Satunnaisesti iimeneva vika (kutsutaan myds piilevaksi tai "walking wounded" -viaksi) on vikatyyppi, jota on vaikeampi havaita ja jolle on
vaikeampi tehdd vianmaaritys.

Esta sahkostaattisista purkauksista aiheutuvat viat seuraavasti:

e Kayts asianmukaisesti maadoitettua séhkdstaattisilta purkauksilta suojaavaa rannenauhaa. Langattomien antistaattisten nauhojen
kaytto ei endé ole sallittua, silla ne eivat anna riittédvaa suojaa. Kotelon koskettaminen ennen osien késittely ei takaa riittavaa suojausta
séhkdstaattisilta purkauksilta niiden osien osalta, jotka ovat néille purkauksille erityisen herkkia.

o Kasittele kaikkia sahkostaattisesti herkkia osia staattiselta séhkaolta suojatulla alueella. Jos mahdollista, kayta antistaattisia lattia-alustoja
ja tyopdydan alustoja.

e Kun purat komponentin pakkauslaatikosta, 8la poista sitd antistaattisesta pakkauksesta ennen kuin olet valmis asentamaan sen.
Varmista ennen antistaattisen pakkauksen purkamista, etté olet poistanut staattisen sahkon kehostasi.

e Ennen kuin kuljetat sdhkostaattisesti herkk&a osaa, pane se ensin antistaattiseen rasiaan tai pakkaukseen.
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ESD-kenttahuoltosarja

Valvontalaitteeton kenttadhuoltosarja on yleisimmin kaytetty huoltosarja. Jokainen kenttahuoltosarja koostuu kolmesta osasta, jotka ovat
antistaattinen matto, ranneke ja maadoitusjohto.

ESD-kenttahuoltosarjan osat

ESD-kenttahuoltosarjan osat ovat:

Antistaattinen matto — Antistaattinen matto on maadoittava, ja sen péélle voidaan asettaa osia huollon aikana. Kun kaytat
antistaattista mattoa, rannekkeen tulee olla kunnolla kiinni ja maadoitusjohdon tulee olla kiinnitettyna mattoon ja kasiteltavan
jarjestelman mihin tahansa paljaaseen metallipintaan. Kun matto on otettu kayttdéon asianmukaisesti, varaosat voidaan poistaa ESD-
pussista ja asettaa suoraan matolle. Staattiselle sahkolle herkat esineet ovat turvassa sahkodpurkauksilta, kun ne ovat kédessasi,
antistaattisella matolla, jarjestelmassa tai pussissa.

Ranneke ja liitdntdjohto — Jos ESD-mattoa ei tarvita, ranneke ja maadoitusjohto voidaan kiinnittéé ranteeseesi ja jarjestelman
paljaaseen metallipintaan. Ne voidaan kiinnittdd myds antistaattiseen mattoon matolle asetettujen laitteiden suojaamiseksi.
Rannekkeen ja maadoitusjohdon kosketusta ihoosi, ESD-mattoon ja laitteistoon kutsutaan maadoitukseksi. Kayta ainoastaan sellaisia
kenttahuoltosarjoja, joihin siséltyy ranneke, matto ja maadoitusjohto. Al4 kayta johdottomia rannekkeita. Huomaa, etta rannekkeen
johto voi kulua ja vahingoittua kaytdssa. Se on testattava sdannollisesti maadoitusranneketesterilld tahattomien ESD-vaurioiden
valttamiseksi. Suosittelemme testaamaan rannekkeen ja maadoitusjohdon vahintaan kerran viikossa.

ESD-ranneketesteri — Maadoitusrannekkeen johto voi vaurioitua ajan myota. Valvontalaitteetonta sarjaa kdytettdessa on
suositeltavaa testata maadoitusranneke ennen jokaista huoltokéyntia tai vahintdan kerran viikossa. Tdma on helpointa tehda
ranneketesterilld. Jos kdytdssasi ei ole omaa ranneketesterid, kysy, onko aluetoimistollasi sellainen. Aseta ranneke ranteesi ympaérille,
kytke maadoitusjohto testeriin ja suorita testaus painamalla testerin painiketta. Vihred merkkivalo kertoo testin lapaisysta. Jos testi
epaonnistuu, punainen merkkivalo syttyy ja testeri paastaa aanimerkin.

Eristavat elementit — Pida staattiselle sahkolle herkat laitteet, kuten muoviset jadhdytyselementtien kotelot, erilldan eristeinad
toimivista siséisista osista, joissa voi

Tyoymparistd — Arvioi asiakkaan toimipiste ymparistdna ennen ESD-kenttahuoltosarjan kayttéonottoa. Sarjan kdyttddnotto
esimerkiksi palvelimen huoltoon poikkeaa pdyta- tai kannettavaan tietokoneen huoltoymparistosta. Palvelimet on useimmiten asennettu
konesalin kehikkoon, kun taas pdyta- ja kannettavat tietokoneet ovat tavallisesti toimistojen tai toimistokoppien poydilla. Varmista, etta
tyotila on avoin ja tasainen ja etté silla ei ole ylimaaraista tavaraa. Tydtilassa on oltava tarpeeksi tilaa ESD-sarjalle ja lisatilaa korjattavalle
jarjestelmalle. Tyotilassa ei saa olla eristeitd, jotka voivat aiheuttaa staattisen sahkdn purkauksen. Tyétilassa olevat eristeet, kuten
styrox ja muut muovit, on siirrettava vahintdan 30 senttimetrin (12 tuuman) etaisyydelle herkista osista ennen laitteistokomponenttien
kasittelya.

ESD-pakkaukset — Kaikki staattiselle séhkolle herkat laitteet on toimitettava ja vastaanotettava antistaattisessa pakkauksessa.
Suosittelemme kayttdmaan metallisia, staattiselta séhkoltéd suojattuja pusseja. Palauta vahingoittunut osa aina samassa ESD-pussissa
ja -pakkauksessa, jossa uusi osa toimitettiin. Taita ESD-pussi ja teippaa se kiinni. Kéytéd samaa vaahtomuovista pakkausmateriaalia

ja laatikkoa, jossa uusi osa toimitettiin. ESD-herkét laitteet saa poistaa pakkauksesta ainoastaan ESD-suojatulla tydtasolla. Ala aseta
osia ESD-pussin péélle, silld ainoastaan pussin sisdpuoli on suojattu. Pida osat k&dessasi, ESD-matolla, jérjestelmalld tai antistaattisessa
pussissa.

Herkkien komponenttien kuljetus — VVaraosat, Dellille palautettavat osat ja muut ESD-herk&at komponentit on suljettava
antistaattisiin pusseihin kuljetuksen ajaksi.

ESD-suojauksen yhteenveto

Suosittelemme, etta kaikki kenttahuoltoteknikot kayttavat perinteistd, johdollista maadoitusjohtoa ja antistaattista suojamattoa aina
huoltaessaan Dell-tuotteita. Liséksi on 8drimmaisen tarkedd, etta teknikot pitédvat herkat osat erilldén kaikista eristavista osista huollon
aikana ja etté herkat komponentit sulietaan antistaattisiin pusseihin kulietuksen ajaksi.

Herkkien komponenttien kuljettaminen

Kun varaosien tai Dellille palautettavien osien kaltaisia staattiselle séhkolle herkkid komponentteja kuljetetaan, ne taytyy asettaa staattista
séhkoa estaviin pusseihin turvallisuuden varmistamiseksi.

Nostolaitteet

Noudata seuraavia ohjeita, kun raskaita laitteita nostetaan:

Ala nosta mitaan yli 50 paunaa painavaa. Hanki apua tai kdyta mekaanista nostolaitetta.
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Varmista tasapainoinen asento. Pida jalkaterat toisistaan erilldan vakalla alustalla siten, ettd varpaat osoittavat ulospain.
Pida vatsalihakset tiukkoina. Ne tukevat selkdrankaasi nostamisen aikana, joten rasitus vahenee.

Nosta jaloilla, &la selalla.

Pid4 taakka lahelld vartaloasi. Mité lahempéna selkérankaasi se on, sitd vdhemman nosto kuormittaa selkaasi.

Kun nostat taakka tai lasket sen alas, pida selka suorassa. Ala tee taakasta raskaampaa kehosi painon avulla. Valta kaantamasta
vartaloasi tai selkaasi.

6. Kun lasket taakan alas, tee samat toimet kaanteisessa jarjestyksessa.

S FNEINIES

Tietokoneen kasittelemisen jalkeen

Kun olet asentanut osat paikoilleen, muista kiinnittaa ulkoiset laitteet, kortit ja kaapelit, ennen kuin kytket tietokoneeseen virran.

Jotta tietokone ei vioittuisi, kdyta ainoastaan tille tietylle Dell-tietokoneelle suunniteltua akkua. Al4 kayta
muille Dell-tietokoneille suunniteltuja akkuja.

1. Kiinnita ulkoiset laitteet, kuten portintoistin ja litdntdalusta, ja liita kaikki kortit, kuten ExpressCard.
2. Kiinnita tietokoneeseen puhelin- tai verkkojohto.

Kun kytket verkkojohdon, kytke se ensin verkkolaitteeseen ja sitten tietokoneeseen.

3. Kiinnita tietokone ja kaikki kiinnitetyt laitteet séhkopistorasiaan.
4. Kaynnista tietokone.

Tietokoneen kasittely
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10 Jarjestelman tiarkeimmat komponentit



Jarjestelman tarkeimmat komponentit

Jarjestelman tarkeimmat komponentit 1"



Takakansi
Battery (Akku)
SSD-levy
Kosketuslevy
Virtaliitanta
Emolevy
Kaiuttimet
Kammentuki
LCD

. 1/0-kortti
WLAN

. Muisti

. Nappiparisto

. Jarjestelman tuuletin

. Jadhdytyselementti

©ENDOTA NN

[ G G
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Purkaminen ja kokoaminen

Aiheet:

. Ruuviluettelo

e Suositellut tydkalut
e microSD-kortti

¢ Rungon suojus

o Akku

. Nappiparisto

e Muistimoduuli

. SSD-levy

*  SSD-levyn pidike

i Nappaimisto

. Kosketuslevy

. Kaiuttimet

. |/O-tytarkortti

e Virtajohto

e« Jaadhdytyselementti
e Jarjestelman tuuletin
e WLAN-Kkortti

¢ Nayttokokoonpano
. Nayton kehys

. Kamera-mikrofonimoduuli
. Nestekidepaneeli

. Nayton saranat

*  eDP-kaapeli

. Nayton takakansi

. Emolevy

. Kammentuki

Ruuviluettelo

Seuraava taulukko siséltda Latitude 3310 -tietokoneen eri osien ja paikkojen ruuviluettelon.

Taulukko 1. Ruuvikokoluettelo

Komponentti Maara Ruuvityyppi Kuva

Emolevy kammentukeen e 2 M2.0 x 2.0 ’

Virtaliitdnnan pidike
M2.0 x 3.0 ?

[ ]
N

LCD-paneeli takakanteen
Kosketuslevyn kehys
kdmmentukeen
o SSD-levyn pidike
kdmmentukeen
Akun pidike
Akun tukipidike
|/O-kortti kdmmentukeen
Tuuletin kdmmentukeen
WLAN-Kiinnike

=N = =2 NN WD
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Taulukko 1. Ruuvikokoluettelo (jatkuu)

|/O-tytarkortti
|/0-kortti kAmmentukeen

Komponentti Maara Ruuvityyppi Kuva

Saranat nayton takakanteen 6 M2.5 x 3.5 ?

o Kosketuslevy * 3 M2.0 x 3.0 (isokantainen) B
k&mmentukeen 1 {/

Saranat kdmmentukeen 5

M2.5x 5.0

Nayton kehys takakanteen
Virtaliitdnnan pidike
emolevyyn

|/0O-kortti kdmmentukeen
Emolevy kdmmentukeen
SSD SSD-kiinnikkeeseen

B I O )

M2.0 x 4.0

e Rungon suojus
k&dmmentukeen

o LAammonsiirrin emolevyyn

10

M2.5 x 8.0

Ankkuriruuvit (osa rungon
suojusta)

Suositellut tyokalut

Taman asiakirjan menetelmat voivat vaatia seuraavia tyokaluja:

e Ristipdaruuvitaltta #0
e Ristipddruuvitaltta #1

e Muovipuikko — suositellaan kenttéteknikoille.
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microSD-kortti

MicroSD-kortin irrottaminen

1. Vapauta microSD-kortti tietokoneesta painamalla sita.

c S ‘? O

2. lrrota microSD-kortti tietokoneesta.

MicroSD-kortin asentaminen

Tydnna MicroSD-kortti paikkaansa siten, etta se napsahtaa paikoilleen.

Rungon suojus

Rungon suojuksen irrottaminen

1. Noudata Ennen kuin avaat tietokoneen kannen -kohdan ohjeita.
2. Irrota seuraavat:
a. microSD-kortti
3. Loysaa kymmenen M2.5xL8.0-ankkuriruuvia, joilla rungon suojus kiinnittyy tietokoneeseen.

Purkaminen ja kokoaminen
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5. Nosta rungon suojus irti tietokoneesta.
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Rungon suojuksen asentaminen

1. Kohdista rungon suojus ja aseta se tietokoneen paalle.
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2. Paina rungon suojuksen reunoja niin, etta se napsahtaa paikalleen.

7

3. Kiristd kymmenen M2.5xL8.0 -ruuvia, joilla rungon suojus kiinnittyy tietokoneeseen.
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4. Asenna seuraavat:
a. microSD-kortti
B. Noudata Tietokoneen kasittelemisen jalkeen -kohdan ohjeita.

Akku

Litiumioniakkua koskevat turvallisuusohjeet

e Kasittele litiumioniakkuja varoen.

e Tyhjenna akku kokonaan ennen sen irrottamista. Irrota virtamuuntaja jarjestelmasta ja kayta jarjestelmaa pelkalla
akkuvirralla. Akku on tyhjentynyt kokonaan, kun tietokone ei kdynnisty, kun virtapainiketta painetaan.

e Ald murskaa, pudota tai hajota akkua tai puhkaise sité vierailla esineilla.

o Al altista akkua tai purettuja akkuja ja akkukennoja korkeille Iampétiloille.

o Ali kohdista painetta akun pintaan.

e Al3 taivuta akkua.

o Ala kayta minkaanlaisia tyokaluja akun kampeamiseen tai akkua vasten.

e Pida huoli, ettet hukkaa tuotteen huollon aikana irrotettuja ruuveja, silld ne saattavat puhkaista akun tai vahingoittaa
muita jarjestelman osia.

e Jos akku juuttuu laitteeseen turpoamisen takia, dla yrita irrottaa sitd, koska litiumioniakun puhkaiseminen,
taivuttaminen tai murskaaminen voi olla vaarallista. Pyyda téllaisissa tapauksissa ohjeita Dellin tekniselta tuelta.
Katso tiedot osoitteesta www.dell.com/contactdell.

e Kayta ainoastaan alkuperaisia akkuja, joita on saatavilla osoitteesta www.dell.com ja Dellin valtuutetuilta
kumppaneilta ja jalleenmyyjilta.

o Al3 kidyta turvonneita akkuja, vaan korvaa ne uusilla ja hivita ne asianmukaisesti. Turvonneiden litiumioniakkujen
kasittely- ja vaihto-ohjeet ovat kohdassa Turvonneiden litiumioniakkujen kasittely.
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Akun irrottaminen

1. Noudata Ennen kuin avaat tietokoneen kannen -kohdan ohjeita.
2. Irrota seuraavat:

a. microSD-kortti
b. rungon suojus

3. Irrota teippi [1] ja irrota akkukaapeli emolevyn liitdnnasta [2].
4. Irrota teippi [3] muistimoduulin pidikkeesta ja irrota akkukaapeli.

5. Irrota M2.0x3.0-ruuvi [1] ja kaksi M2.0x3.0-ruuvia [3].

@ HUOMAUTUS: Tassa menettelyssa ndytetdan 3-kennoisen 42 WHr:n akun irrottaminen. 4-kennoinen 56 WHr:n akku on hieman
isompi ja se kiinnitetdan kdmmentukeen.

6. Irrota akun tukikiinnike [4] kdmmentuesta ja nosta akku pois tietokoneesta [2].
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7. Nosta akku irti tietokoneesta

8. Irrota teippi [1] ja irrota akkukaapeli akusta [2].
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Akun asentaminen

1. Liitd akkukaapeli akkuun [1] ja kiinnita se teipilla [2].

2. @ HUOMAUTUS: Taméa menettely kuvaa 3-kennoista 42 WHr:n akkua. 4-kennoisen 56 WHr:n akku on hieman isompi ja se
kiinnitetaan eri kiinnityspisteisiin kAmmentuessa.

Tydnna akku paikkaansa tietokoneeseen [1] ja kohdista akku ja k&mmentuen ruuvinreika [2].
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3. Asenna akku [3] ja M2.0x3.0-ruuvi, jolla akku [4] kiinnittyy kdmmentukeen.
4. Asenna akun tukipidike [1] ja kiinnitd akku kdmmentukeen asentamalla kaksi M2.0x3.0-ruuvia [2].

[, B

B. Liitd akkukaapeli emolevyyn [1] ja kiinnita se teipilla [2].
6. Veda akkukaapeli muistimoduulin pidiketté pitkin ja kiinnita se teipilla [3].
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7. Asenna seuraavat:

a. rungon suojus
b. microSD-kortti

8. Noudata Tietokoneen kasittelemisen jalkeen -kohdan ohjeita.
Nappiparisto

Nappipariston irrottaminen

1. Noudata Ennen kuin avaat tietokoneen kannen -kohdan ohjeita.
2. Irrota seuraavat:

a. microSD-kortti
b. rungon suojus

3. lrrota akkukaapeli emolevyn litdnnasta.

4. Varmuuskopioi tiedostot ennen nappipariston irrottamista. Nappipariston irrottaminen nollaa BIOS:in ja
voi aiheuttaa kdynnistyksen epdaonnistuminen, POST:in epdonnistumisen tai tietojen menetyksen.

Irrota pariston kaapeli emolevyn liittimesta [1].
B. Nosta nappiparisto pois tietokoneesta [2].

®| HUOMAUTUS: Nappiparisto on kiinnitetty vahvalla limalla, ja pariston kankeaminen irti k&mmentuesta vaatii jonkin verran voimaa.

24 Purkaminen ja kokoaminen



Nappipariston asentaminen

1. Aseta nappiparisto jarjestelmaan [1].
2. Kytke nappipariston kaapeli emolevyn liittimeen [2].

3. Kytke akkukaapeli takaisin emolevyssa olevaan liittimeen.
4. Asenna seuraavat:
a. rungon suojus
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b. microSD-kortti
5. Noudata Tietokoneen kasittelemisen jalkeen -kohdan ohjeita.

Muistimoduuli

Muistimoduulin irrottaminen

1. Noudata Ennen kuin avaat tietokoneen kannen -kohdan ohjeita.
2. lrrota seuraavat:
a. microSD-kortti
b. rungon suojus
3. lrrota akkukaapeli emolevyn litdnnasta.
4. Paina muistimoduulin salpoja poispéin toisistaan [1].
5. Nosta muistimoduuli irti emolevysta [2].

Muistimoduulin asentaminen

1. Aseta muistimoduuli viistosti littimeensa emolevyssa [1].
2. Paina muistimoduulia varovasti, kunnes salpa napsauttaa sen paikalleen [2].
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3. Kytke akkukaapeli takaisin emolevyssa olevaan liittimeen.
4. Asenna seuraavat:

a. rungon suojus
b. microSD-kortti

5. Noudata Tietokoneen kasittelemisen jalkeen -kohdan ohjeita.

SSD-levy

SSD-levyn irrottaminen

1. @ HUOMAUTUS: Jérjestelm&an voidaan asentaa kahdenkokoisia (M.2 2242 ja M.2 2230) SSD-/eMMC-kortteja. Asennettavan
kortin tyyppi voidaan valita irrottamalla, kdantamalla ja asentamalla laajennin kdmmentukeen merkittyyn vaihtoehtoiseen paikkaan.

Noudata Ennen kuin avaat tietokoneen kannen -kohdan ohjeita.
2. lrrota seuraavat:

a. microSD-kortti
b. rungon suojus

3. lrrota akkukaapeli emolevyn litdnnasta.
4. lIrrota M2.0x4.0-ruuvi ja aluslevy, jolla SSD-asema kiinnittyy laajentimeen [1].
5. Irrota SSD-kortti emolevyn M.2-korttipaikasta [2].
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Kuva 1. M.2 2230 -SSD-levy

SSD-levyn asentaminen

1. Asenna SSD-asema M.2-pidikkeeseen [1] ja kiinnita se laajentimeen M2.0x4.0-ruuvilla seka aluslevylla [2].
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Kuva 2. M.2 2230 -SSD-levy

2. Kytke akkukaapeli takaisin emolevyssé olevaan littimeen.
3. Asenna seuraavat:

a. rungon suojus
b. microSD-kortti

4. Noudata Tietokoneen kasittelemisen jalkeen -kohdan ohjeita.
SSD-levyn pidike

SSD-levyn pidikkeen irrottaminen

1. @ HUOMAUTUS: Jérjestelmaan voidaan asentaa kahdenkokoisia (M.2 2242 ja M.2 2230) SSD-/eMMC-kortteja. Asennettavan
kortin tyyppi voidaan valita irrottamalla, kdantaméalla ja asentamalla laajennin k&mmentukeen merkittyyn vaihtoehtoiseen paikkaan.

Noudata Ennen kuin avaat tietokoneen kannen -kohdan ohjeita.
2. lrrota seuraavat:

a. microSD-kortti
b. rungon suojus

Irrota akkukaapeli emolevyn litdnnasta.

Irrota SSD-levy

Irrota kaksi M2.0x3.0-ruuvia, joilla SSD-levyn pidike kiinnittyy kdmmentukeen [1].
Poista SSD-levyn pidike kdmmentuesta [2].

o o N~ o
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Kuva 3. M.2 2230 -SSD-levy

SSD-levyn pidikkeen asentaminen

1. Asenna SSD-levyn pidike k&mmentukeen [1].
2. Asenna kaksi M2.0x3.0-ruuvia, joilla SSD-levyn pidike kiinnittyy kdmmentukeen [2].
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Kuva 4. M.2 2230 -SSD-levy

Asenna SSD-levy.
Kytke akkukaapeli takaisin emolevyssé olevaan liittimeen.
Asenna seuraavat:

a. rungon suojus
b. microSD-kortti

Noudata Tietokoneen kasittelemisen jalkeen -kohdan ohjeita.

Nappaimisto

Nappaimiston irrottaminen

1.

2,

Noudata Ennen kuin avaat tietokoneen kannen -kohdan ohjeita.
Irrota seuraavat:

a. microSD-kortti
b. rungon suojus
c. akku

Irrota ndppaimiston kaapeli emolevysta [1].
Pitele kdmmentukea reunoistaan ja tydnna kahta vapautusreikda muovisella irrotustyokalulla [2].

Purkaminen ja kokoaminen
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®| HUOMAUTUS: Néappaimiston tydntdminen vapautusreikien lapi vaatii jonkin verran voimaa. Ole varovainen.

B. Kankea ndppéimiston alareunaa varovasti irti tietokoneesta.
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6. Poista ndppaimistdn kaapeli varovasti ndppaimiston alta.

@l HUOMAUTUS: Irrota ndppéaimistdn kaapeli kosketuslevyn pidikkeestd, ennen kuin jatkat.

7. Tydnna ndppaimistdd kosketuslevya kohti [1] ja nosta se [2] irti tietokoneesta.
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Nappaimiston asentaminen

1. Asenna ndppaimistd tietokoneeseen [1] ja tydnna sen kiinnityskielekkeet kdAmmentuen reikiin [2].

®| HUOMAUTUS: Néppaimistdn kaapeli on asetettava littimen suuntaisesti.
®| HUOMAUTUS: Irrota limaa hylkiva paperi ndppaimistdsta ennen kaapelin asentamista.

®| HUOMAUTUS: Kun kaapeli on asennettu, pitele kaapelia vasemmalla k&delld ja paina salpaa oikealla kadelld, jotta kaapeli ei 16ysty.
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2. Tybnna nappaimistdn kaapeli sisdan ja reitita se kosketuslevyn pidikkeen suuntaisesti.
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3. Paina ndppaimistda, kunnes se napsahtaa paikalleen.
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5. Asenna seuraavat:

a. akku
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b. rungon suojus
C. microSD-kortti

6. Noudata Tietokoneen kasittelemisen jalkeen -kohdan ohjeita.

Kosketuslevy

Kosketuslevy on osa kdmmentukikokoonpanoa. Nama ohjeet ovat vain viitteelliset.

Kosketuslevyn irrottaminen

1. Noudata Ennen kuin avaat tietokoneen kannen -kohdan ohjeita.
2. lrrota seuraavat:

a. microSD-kortti

b. rungon suojus

c. akku

3. Nosta salpaa ja irrota kosketuslevyn kaapeli emolevysta [1].
4. lIrrota teippi [2, 3, 4], jolla kosketuslevy kiinnittyy koteloon.

B. lIrrota kolme M2.0x3.0-ruuvia [1], joilla metallipidike kiinnittyy tietokoneen kosketuslevyyn.
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6. Irrota teippi kosketuslevysta.

7. lrrota (isokantaiset) M2.0x3.0-ruuvit [1], joilla kosketuslevy kiinnittyy jarjestelmaan, ja nosta kosketuslevy sitten pois jarjestelmésta [2].
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Kosketuslevyn asentaminen

1.

40

Asenna kosketuslevyn FFC-kaapeli paikkaansa kosketuslevymoduulissa [1] ja kiinnita se sulkemalla salpa [2].
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3. Kiinnita kosketuslevy teipilla.
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4. Kiinnita alapidike [1], jolla kosketuslevy kiinnittyy tietokoneeseen.
B. Asenna kolme M2.0x3.0-ruuvia [2], joilla kosketuslevy kiinnittyy jarjestelmaan.

6. Kiinnita teipit [1, 2, 3] kosketuslevyyn ja kiinnité kosketuslevyn kaapeli [4] emolevyn liittimeen.
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7. Asenna seuraavat:
a. akku
b. rungon suojus
C. microSD-kortti

8. Noudata Tietokoneen kasittelemisen jalkeen -kohdan ohjeita.

Kaiuttimet

Kaiuttimien irrottaminen

1. Noudata Ennen kuin avaat tietokoneen kannen -kohdan ohjeita.
2. lrrota seuraavat:

a. microSD-kortti

b. rungon suojus

3. Irrota akkukaapeli emolevyn liitdnnasta.
4. Irrota kaiutinkaapeli emolevyn litdnnasté [1] ja nosta kaiutinkaapeli irti kaapelinohjaimesta [2].
5. Irrota kaiutinkaapeli kdmmentuessa kosketuslevyn pohjassa olevasta reitityskanavasta [3].
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6. Irrota kaiuttimet kaapeleineen tietokoneesta.

Kaiuttimien asentaminen

1. Aseta kaiuttimet paikkoihinsa tietokoneessa.
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2. Veda kaiuttimen kaapeli kmmentuessa kosketuslevyn pohjassa olevan reitityskanavan lapi [1].
3. Raeitita ja kiinnita kaiutinkaapeli kaapeliohjaimen kautta [2] ja kytke se emolevyn liittimeen [3].

4. Kytke akkukaapeli takaisin emolevyssa olevaan liittimeen.

B. Asenna seuraavat:
a. rungon suojus
b. microSD-kortti
6. Noudata Tietokoneen kasittelemisen jalkeen -kohdan ohjeita.
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17/0-tytarkortti

I/0-tytarkortin irrottaminen

. @l HUOMAUTUS: Virtapainike sijaitsee talla piirilevylla.

Noudata Ennen kuin avaat tietokoneen kannen -kohdan ohjeita.
2. lrrota seuraavat:

a. microSD-kortti

b. rungon suojus

c. akku
3. lIrrota |/O-tytérkortin kaapeli emolevyn liittimesta.

4. lIrrota molemmat M2.0x3.0-ruuvit (yksi vakioruuvi ja yksi isokantainen ruuvi), joilla I/O-tytarkortti kiinnittyy kdmmentukeen [1] .

5. Nosta I/O-tytarkortti pois tietokoneesta [2].
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I70-tytarkortin asentaminen

1. Asenna FFC-kaapeli I/0O-korttiin [1] ja sulje salpa [2].
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3. Kytke I/0O-tytarkortin FFC-kaapeli emolevyyn.
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4. Asenna seuraavat:

a. akku
b. rungon suojus
C. microSD-kortti

5. Noudata Tietokoneen kasittelemisen jalkeen -kohdan ohjeita.

Virtajohto

Virtajohdon irrottaminen

1. Noudata Ennen kuin avaat tietokoneen kannen -kohdan ohjeita.
2. lrrota seuraavat:

a. microSD-kortti
b. rungon suojus
c. akku

Irrota virtajohto emolevyn liittimesta [1].
Irrota M2.0x4.0-ruuvi ja M2.0x2.0-ruuvi, joilla virtaliitdnta kiinnittyy kdmmentukeen ja emolevyyn [2].
Kaanna USB Type-C -portin metallipidike ympéari emolevyn paalla [3].

SINC N

Nosta virtaliitdnta pois tietokoneesta [4].
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Virtajohdon asentaminen

Asenna virtaliitdnta tietokoneeseen ja kohdista se kotelon pykalaan [1].
Varmista, ettd metallipidike asettuu hyvin USB Type-C-porttiin ja kohdista se emolevyn ruuvinreikiin [2].

Kirista yksi M2.0x4.0-ruuvi ja yksi M2.0x2.0-ruuvi, joilla virtaliitdnta kiinnittyy emolevyyn ja kdmmentukeen [3].
Kiinnita virtajohto emolevyyn [4].

NN
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B. Asenna seuraavat:
a. akku
b. rungon suojus
C. microSD-kortti

6. Noudata Tietokoneen kasittelemisen jalkeen -kohdan ohjeita.

Jaahdytyselementti

Lammonsiirtimen irrottaminen

1. Noudata Ennen kuin avaat tietokoneen kannen -kohdan ohjeita.
2. lrrota seuraavat:

a. microSD-kortti

b. rungon suojus

c. akku

3. (D| HUOMAUTUS: Léys&a ruuvit kulmittain.

Loyséa neljg M2.5x2.5-ankkuriruuvia, joilla ldBmmaonsiirrin kiinnittyy tietokoneeseen [1].
4. Nosta l&mmonsiirrin pois tietokoneesta [2].
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Lammonsiirtimen asentaminen

1. Aseta lammonsiirrin paikkaansa tietokoneeseen [1].
2. Kiinnita lBmmansiirrin tietokoneeseen kiristamalla neljd M2.5x2.5-ruuvia [2].

@l HUOMAUTUS: Kirista ruuvit kulmittain, kuten La&mmonsiirtimen irrottaminen -kohdassa.

3. Asenna seuraavat:
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a. akku
b. rungon suojus
C. microSD-kortti

4. Noudata Tietokoneen kasittelemisen jalkeen -kohdan ohjeita.

Jarjestelman tuuletin

Jarjestelman tuulettimen irrottaminen

1. Noudata Ennen kuin avaat tietokoneen kannen -kohdan ohjeita.
2. Irrota seuraavat:

a. microSD-kortti
b. rungon suojus

3. Irrota akkukaapeli emolevyn litdnnasta.
4. lIrrota WLAN-antennikaapeli tuulettimen kotelon lahella olevasta koukusta [1].
B. Irrota jarjestelman tuulettimen liitin emolevysta [2].

6. Irrota kaksi M2.0x3.0-ruuvia [1], joilla jarjestelman tuuletin kiinnittyy kdmmentukeen.
7. Nosta jarjestelman tuuletin pois kdmmentuelta [2].
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Jarjestelman tuulettimen asentaminen

1. Aseta jarjestelman tuuletin kAmmentukeen [1].
2. Asenna kaksi M2.0x3.0-ruuvia [2], joilla jarjestelman tuuletin kiinnittyy kdmmentukeen.

3. Kiinnita tuulettimen kaapeli emolevyyn [1].
4. Veda WLAN-antennikaapeli tuuletitmen koteloa pitkin emolevyn koukkuun [2].
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B. Kytke akkukaapeli takaisin emolevyssé olevaan liittimeen..
6. Asenna seuraavat:

a. rungon suojus
b. microSD-kortti

7. Noudata Tietokoneen kasittelemisen jalkeen -kohdan ohjeita.

WLAN-kortti

WLAN-kortin irrottaminen

1. Noudata Ennen kuin avaat tietokoneen kannen -kohdan ohjeita.
2. Irrota seuraavat:

a. microSD-kortti
b. rungon suojus

3. Irrota akkukaapeli emolevyn liitdnnasta.
4. Irrota M2.0x3.0-ruuvi, jolla WLAN-kortin metallipidike kiinnittyy tietokoneeseen [1], ja nosta metallipidike irti WLAN-kortista [2].
B. Irrota molemmat antennikaapelit [3] ja irrota WLAN-kortti emolevyn M.2-liittimesta [4].
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WLAN-kortin asentaminen

AN 2

56

Aseta WLAN-kortti emolevyn M.2-liittimeen [1].

Kytke molemmat antennikaapelit WLAN-korttiin [2].

Asenna metallipidike WLAN-korttiin [3].

Kiinnitd WLAN-kortti kiinnikkeineen emolevyyn kiristamalld M2.0x3.0-ruuvi [4].
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5.
6.

7.

N\

Kytke akkukaapeli takaisin emolevyssé olevaan liittimeen.
Asenna seuraavat:

a. rungon suojus
b. microSD-kortti

Noudata Tietokoneen kasittelemisen jalkeen -kohdan ohjeita.

Nayttokokoonpano

Nayttokokoonpanon irrottaminen

@l HUOMAUTUS: Tama menettely koskee seké kosketusndyttdd ettd ndyttda, jossa ei ole kosketusominaisuutta.

1.

2,

Noudata Ennen kuin avaat tietokoneen kannen -kohdan ohjeita.
Irrota seuraavat:

a. microSD-kortti
b. rungon suojus
c. akku

d. WLAN-kortti
e. virtajohto

Irrota teippi [1] ja irrota antennikaapeli [2] tuulettimen kotelon lahelta.
Irrota ruuvi, jolla eDP-pidike on kiinnitetty [3], ja irrota se emolevyn eDP-liittimesta [4].
Irrota eDP-kaapeli emolevysta [9].
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7. Avaa kantta hieman.
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8. Irrota saranat kdmmentuesta ja irrota ndyttdkokoonpano tietokoneesta.

Nayttokokoonpanon asentaminen

1. Asenna nadyttokokoonpano kohdistamalla saranan kannet kdmmentukeen.
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2. Kohdista saranat emolevyn ruuvinreikiin [1] ja kirista viisi M2.5x5.0-ruuvia [2], joilla ndyttdkokoonpano kiinnittyy tietokoneeseen.

T t

Gl

2

] |

3. Veda antennikaapeli tuulettimen kotelon reunoja pitkin [1] ja kiinnité se emolevyyn teipilla [2].
4. Kiinnitd eDP-kaapeli [3], asenna eDP-kiinnike littimeen [4] ja kiinnitd se emolevyyn ruuvilla [5].
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5. Asenna seuraavat:

®Papoo

virtajohto
WLAN-Kkortti
akku

rungon suojus
microSD-kortti

6. Noudata Tietokoneen kasittelemisen jalkeen -kohdan ohjeita.

Nayton kehys

Nayton etukehyksen irrottaminen

1. Noudata Ennen kuin avaat tietokoneen kannen -kohdan ohjeita.

2. Irrota seuraavat:

a.

b
c.
d.
e
f.

microSD-kortti
rungon suojus
akku

WLAN-Kkortti
virtajohto
nayttokokoonpano

3. Irrota ruuvien suojakannet [1] ja irrota sitten kaksi M2.0x4.0-ruuvia, joilla kehys [2] kiinnittyy takakanteen.
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4. Irrota ndytdn kehys takakannesta kankeamalla LCD-paneelin sisdpuolen kaikilta sivuilta.

B. Nosta nédytdn etukehys irti ndyttdkokoonpanosta.
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Nayton etukehyksen asentaminen

1. Aseta kehys naytdn takakanteen, johon LCD-paneeli on kiinnitetty.

2. Painele nayton reunoja kiinnittadaksesi nayton takakannen ja kehyksen.
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3. Asenna kaksi M2.0x4.0-ruuvia [1], joilla ndytdn kehys kiinnittyy takakanteen, ja kiinnita ruuvien suojakannet [2].

4. Asenna seuraavat:
nayttdkokoonpano
virtajohto
WLAN-Kkortti

akku

rungon suojus
microSD-kortti

~ 900D

5. Noudata Tietokoneen kasittelemisen jalkeen -kohdan ohjeita.
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Kamera-mikrofonimoduuli

Kamera-mikrofonimoduulin irrottaminen

1. Noudata Ennen kuin avaat tietokoneen kannen -kohdan ohjeita.
2. lrrota seuraavat:
a. microSD-kortti
rungon suojus
akku
WLAN-kortti
virtajohto
nayttdékokoonpano
g. nayton etukehys
3. Irrota eDP-kaapeli mikrofoni-kameramoduulista [1].

cO0 Q0D

4. Nosta mikrofoni-kameramoduuli pois ndyttdkokoonpanosta [2].

5. Noudata Tietokoneen kasittelemisen jalkeen -kohdan ohjeita.

Kamera-mikrofonimoduulin asentaminen

1. Kohdista ja aseta kamera-mikrofonimoduuli ndytdn takakansikokoonpanolle [1].
2. Kytke eDP-kaapeli kamera-mikrofonimoduuliin [2].
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Asenna seuraavat:

Noudata Tietokoneen kasittelemisen jalkeen -kohdan ohjeita.

Q@ "0 Qa0 oo

nayton etukehys
nayttdékokoonpano
virtajohto
WLAN-kortti

akku

rungon suojus
microSD-kortti

Nestekidepaneeli

LCD-paneelin irrottaminen

66

Noudata Ennen kuin avaat tietokoneen kannen -kohdan ohjeita.

Irrota seuraavat:

a.

g.
Irrota nelja M2.0x3.0-ruuvia [1], joilla LCD-paneeli kiinnittyy ndytdn takakanteen, ja kddnna se ympari [2].

"o ap0oT

microSD-kortti
rungon suojus
akku

WLAN-kortti
virtajohto
nayttdékokoonpano
nayton kehys
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4. lIrrota teippi eDP-littimesta [1] ja avaa salpa [2] irrottaaksesi eDP-kaapelin emolevysta [3].
5. Nosta LCD-paneeli irti tietokoneesta [4].

~

~
£
7

<

LCD-paneelin asentaminen

1. Kytke eDP-kaapeli emolevyyn [1] pitamalld johdosta ja sulkemalla liténnan salpa [2].
2. Kiinnita teippi littimeen [3], joka kiinnittaa eDP-kaapelin LCD-paneeliin, ja kdanna LCD-paneeli ndyton takakannen paalle [4].
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3. Kohdista LCD-paneeli takakanteen [1] ja asenna neljd M2.0x3.0-ruuvia, joilla LCD-paneeli kiinnittyy ndyton takakanteen [2].
]

4. Asenna seuraavat:
nayton etukehys
nayttokokoonpano
virtajohto
WLAN-kortti

akku

rungon suojus

~ 900D
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g.

microSD-kortti

5. Noudata Tietokoneen kasittelemisen jalkeen -kohdan ohjeita.

Nayton saranat

Nayton saranoiden irrottaminen

1. Noudata Ennen kuin avaat tietokoneen kannen -kohdan ohjeita.

2. lIrrota seuraavat:

a.

3. Irrota molemmilta puolilta kuusi M2.5x3.5-ruuvia, joilla saranat kiinnittyvéat takakanteen [1].
4. Aseta saranat viistosti ja nosta niitd ylds ja poispain takakannesta [2].

T@ -0 QaoUT

microSD-kortti
rungon suojus
akku

WLAN-Kkortti
virtajohto
nayttokokoonpano
nayton kehys
LCD-paneeli

Nayton saranoiden asentaminen

1. Aseta saranat sivuttain ja asenna ne ndyton takakanteen [1].

2. Asenna kuusi M2.5x3.5-ruuvia, joilla saranat kiinnittyvat naytén takakanteen [2].
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3. Asenna seuraavat:

a. LCD-paneeli
nayton etukehys
nayttokokoonpano
virtajohto
WLAN-kortti
akku
rungon suojus
microSD-kortti

T@roa0go

4. Noudata Tietokoneen kasittelemisen jalkeen -kohdan ohjeita.

eDP-kaapeli

eDP-kaapelin irrottaminen

1. Noudata Ennen kuin avaat tietokoneen kannen -kohdan ohjeita.
2. lrrota seuraavat:
a. microSD-kortti
rungon suojus
akku
WLAN-kortti
virtajohto
nayttdékokoonpano
nayton kehys
LCD-paneeli

T@-0oa0oCT
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i. Naytdn saranat
3. lrrota teippi, jolla eDP-kaapeli on kiinnitetty takakanteen [1], ja irrota metalliliuska [2].

4.

eDP-kaapelin asentaminen

1. Reititd eDP-kaapeli ndytodn takakannen reunoja pitkin.
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2. Kiinnita teippi, jolla eDP-kaapeli kiinnittyy takakanteen [1], ja asenna metalliliuska, jolla eDP-kaapeli kiinnittyy naytdn takakanteen [2].

3. Asenna seuraavat:
Naytoén saranat
LCD-paneeli
nayton etukehys
nayttokokoonpano
virtajohto
WLAN-kortti

~ 900D
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g. akku
h. rungon suojus
i. microSD-kortti

4. Noudata Tietokoneen kasittelemisen jalkeen -kohdan ohjeita.

Nayton takakansi

1. ®| HUOMAUTUS: Saranoiden purkamisen jélkeen jéljellda on ndytdn takakansi, joka on antennikaapelit siséltédva kokonaisuus.

Noudata Ennen kuin avaat tietokoneen kannen -kohdan ohjeita.
2. lrrota seuraavat:
microSD-kortti
rungon suojus
akku
WLAN-kortti
virtajohto
nayttokokoonpano
nayton kehys
LCD-paneeli
Nayton saranat
eDP-kaapeli

o

T TQ e a0 0T

3. Asenna nayton takakansikokoonpano.
4. Asenna seuraavat:
a. eDP-kaapeli
Nayton saranat
LCD-paneeli
nayton etukehys
nayttokokoonpano
virtajohto
WLAN-kortti
akku

T@-0oao0oCT
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i. rungon suojus
j. microSD-kortti

5. Noudata Tietokoneen kasittelemisen jalkeen -kohdan ohjeita.

Emolevy

Emolevyn irrottaminen

1. Noudata Ennen kuin avaat tietokoneen kannen -kohdan ohjeita.
2. lrrota seuraavat:

a. microSD-kortti
rungon suojus
akku
WLAN-Kkortti
SSD-levy
muistimoduuli
[armonsiirrin
tuuletin

i. \Virtalitanta

T@ o a0g

3. lrrota seuraavat kaapelit ja littimet:

a. Nappipariston liitin [1]
|/O-kortin kaapeli [2]
Kaiuttimen kaapelin liitin [3]
Kosketuslevyn kaapelin liitin [4]
Nappaimiston kaapelin liitin [5]

®Poo0ym

4. lIrrota ruuvi [1], jolla eDP-pidike kiinnittyy emolevyyn.
B. lIrrota eDP-pidike [2] ja irrota eDP-kaapeli [3] emolevysta.
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6. Irrota M2.0x4.0-ruuvi ja kaksi (isokantaista) M2.0x2.0-ruuvia [1] ja nosta sitten emolevya hieman [2].

7. Nosta emolevy viistosti pois tietokoneesta.
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Emolevyn asentaminen

1. Kallista emolevya hieman ja asenna se tietokoneeseen.

2. Paina emolevya [1] ja kiinnita se kdmmentukeen asentamalla yksi M2xL4-ruuvi ja kaksi (isokantaista) M2xL2-ruuvia [2].

76 Purkaminen ja kokoaminen



3. Liitd eDP-kaapeli emolevyn liittimeen [1].
4. Kohdista ja aseta EDP-kiinnike litdnnan paalle [2] ja kirista se ruuvilla [3], joka kiinnittda emolevyn tietokoneeseen.

B. Kytke seuraavat kaapelit ja liittimet:
a. Nappaimiston kaapelin liitin [1]
b. Kosketuslevyn kaapelin liitin [2]
c. Kaiuttimen kaapelin liitin [3]
d. 1/0O-kortin kaapeli [4]
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e. Nappipariston liitin [5]

6. Asenna seuraavat:

o

virtajohto
tuuletin
[&mmaonsiirrin
muistimoduuli
SSD-levy
WLAN-kortti
akku

rungon suojus
i. microSD-kortti

ST@ e a0

7. Noudata Tietokoneen kasittelemisen jalkeen -kohdan ohjeita.

Kammentuki

1. @l HUOMAUTUS: Emolevyn purkamisen jalkeen jaljelle ja& k&mmentuki ja kosketuslevy, jotka muodostavat yhtendisen osan.

Noudata Ennen kuin avaat tietokoneen kannen -kohdan ohjeita.
2. lrrota seuraavat:

a. microSD-kortti
rungon suojus
akku
nappiparisto
WLAN-kortti
SSD-levy
kaiuttimet
I/O-tytarkortti
i. nappaimistd
nayttokokoonpano
k. muistimoduuli
. ldBmmonsiirrin

Te@~roa0go

—
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m. tuuletin
n. Virtalitanta
0. emolevy
3. Asenna kdmmentuki.

4. Asenna seuraavat:
emolevy
virtajohto
tuuletin
[armonsiirrin
muistimoduuli
nayttdkokoonpano
nNappaimisto
|/O-tytarkortti
kaiuttimet
SSD-levy
WLAN-kortti
nappiparisto
m. akku

n. rungon suojus
0. microSD-kortti

ST@ o0 o

[E——

- x

5. Noudata Tietokoneen kasittelemisen jalkeen -kohdan ohjeita.
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Teknologia ja komponentit

HUOMAUTUS: Téasséa osassa annettuja ohjeita sovelletaan Windows-kayttojarjestelmalla varustetuissa tietokoneissa. Windows on
tehtaalla asennettu téhan tietokoneeseen.

Aiheet:

« DDR4

. Naytonohjainvaihtoehdot
e Tuetut kiintolevyt

« HDMI14a

e Akkutiedot

. USB:n ominaisuudet

. USB Type-C

. Muistikortinlukija

DDRA4

DDR4 (double data rate, 4. sukupolvi) on DDR2- ja DDR3-muistitekniikan seuraaja. Se on edelt&jidgdn nopeampi ja mahdollistaa jopa 512 Gt:n
kapasiteetin, kun DDR3:n enimmaiskapasiteetti on 128 Gt DIMM-moduulia kohti. Synkronoitu, dynaaminen DDR4-RAM-muistin ohjauskolo
poikkeaa SDRAM- ja DDR-muistien lovista, mik& estaa kayttsjaa asentamasta jarjestelméan vaaranlaisen muistimoduulin.

DDR4-muistin virrankulutus on 20 prosenttia alhaisempi (1,2 V) kuin DDR3:n, jonka toiminta vaatii 1,5 V:n virran. DDR4 tukee myds
uutta syvdsammutustoimintoa, jonka ansiosta iséntalaite voidaan asettaa valmiustilaa paivittdmattd muistia. Syvasammutustilan arvioidaan
vahentavan valmiustilan virrankulutusta 40-50 %.

Tietoja DDRA4:st4

Katso alta, miten DDR3- ja DDR4-muistimoduulit poikkeavat toisistaan:
Ohjauskolon paikkaero

DDRA4- ja DDR3-moduulien ohjauskolot sijaitsevat eri paikassa. Molemmissa muistimoduuleissa on ohjauskolo muistikannan puoleisella
sivulla, mutta DDR4:n kolon poikkeava paikka estdd moduulin asentamisen yhteensopimattomaan emolevyyn tai alustaan.

Kuva 5. Ohjauskolon ero

Paksuusero

DDRA4-moduulit ovat hieman DDR3-moduuleja paksumpia, mikd mahdollistaa useampien signaalikerrosten kaytén.
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Kuva 6. Paksuusero

Kaareva reuna

DDRA4-moduulien kaareva reuna helpottaa moduulien asennusta ja vahentaa piirilevyyn kohdistuvaa voimaa asennuksen aikana.

Kuva 7. Kaareva reuna

Muistivirheet

Muistivirheet iimaistaan jérjestelmassé uudella 2 keltaista, 3 valkoista -virhekoodilla. Merkkivalo ei pala, jos kaikki muistimoduulit ovat

virheellisid. Jos epailet muistin olevan virheellinen, kokeile asentaa muistikantaan toimivaksi tietdmasi muistimoduuli. Joissain kannettavissa

tietokoneissa muistikanta saattaa sijaita jérjestelman pohjassa tai ndppaimiston alla.

Naytonohjainvaihtoehdot

Integroitu naytonohjain

Taulukko 2. Naytonohjaimen tekniset tiedot

Integroidun naytonohjaimen tekniset tiedot

Integroitu ndyténohjain

Intel UHD -néytdnohjain

Malli Dell Latitude 3310
Vaylatyyppi Siséinen rajapinta
Muistiliitanta Yhdennetty muistiarkkitehtuuri (Unified Memory Architecture, UMA)

Grafiikkapiirin perustaajuus

Pentium 5405 U: 300 Mhz
Celeron 4205 U: 300 Mhz
i3-8145 U: 300 Mhz
i5-8265 U: 300 Mhz

Grafiikkapiirin dynaaminen enimmaéistaajuus

Pentium 5405 U: 950 Mhz
Celeron 4205 U: 900 Mhz
i3-8145 U: 1,00 GHz
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Taulukko 2. Naytonohjaimen tekniset tiedot (jatkuu)

Integroidun naytonohjaimen tekniset tiedot

i5-8265 U: 1,1 GHz

Grafiikan taso

Intel Celeron 4205 U: Intel UHD Graphic 610
Intel Pentium 5405 U: Intel UHD Graphic 610
i3-8145 U: Intel UHD Graphic 620
i5-8265 U: Intel UHD Graphic 620

Virran arvioitu enimmaiskulutus (TDP)

15 W (jarjestelmapiriin kokonaisvirrankulutus)

Nayttotuki

eDP (sisdinen), HDMI, DisplayPort through Type-C -portti

Enimmaisvarisyvyys

32 bittia

Pystysuuntainen enimmaispaivitystineys

Enintdan 85 Hz, riippuu ndytdn tarkkuudesta

Kayttojérjestelman grafiikoiden / Graafisten
sovellusliittymien tuki

DirectX 12, OpenGL 4.5

Tuetut tarkkuudet ja enimmaispaivitystineys
(Hz) (Huom. analoginen ja/tai digitaalinen)

eDP: Paneelin tarkkuus 1 366 x 768, 60 Hz
HDMI: V1.4, 1,65 Gb/s
DisplayPort (Type-C-portin kautta): V1.2 (paitsi Celeron-suorittimet)

Nayttdjen tuettu maara

Enintaéan 3

Tuetut kiintolevyt

128/256 Gt:n M.2 2230 PCle -SSD-levy (Class 35)

Taulukko 3. 128/256 Gt:n M.2 2230 PCle -SSD-levy (Class 35)

Tekniset tiedot

Kapasiteetti (Gt)

128 Gt / 256 Gt

Mitat (L x S x K)

22 x 30 x 2,38 mm

Liittyman tyyppi ja enimmaisnopeus

PCle Gen 3, 8 Gb/s (enintdan 2 kaistaa)

MTBF

1,4 miljoonaa tuntia

Loogiset lohkot

250 069 680

Virtalahde

Virrankulutus (vain viitteellinen)

Lepotilassa 0,05 W, toiminnan aikana 4,5 W

Kéyttoolosuhteet (tiivistyméaton)

Lampdtila-alue 0-70°C
Suhteellinen kosteusvali 10-90 %
Op shock -isku (2 ms) 1500 G
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Taulukko 3. 128/256 Gt:n M.2 2230 PCle -SSD-levy (Class 35) (jatkuu)

Tekniset tiedot

Séilytysolosuhteet (tiivistymaton)

Lampdotila-alue -40-70 °C

Suhteellinen kosteusvali 5-95%

64 Gt:n eMMC 5.1 SSD -levy

Taulukko 4. 64 Gt:n eMMC 5.0 SSD -levyn tekniset tiedot

Tekniset tiedot

Kapasiteetti (Gt) 64 Gt

Mitat (L x S x K) 0,86 x 1,65 x 0,05 tuumaa

Liittyman tyyppi ja enimmaisnopeus Jopa eMMC 5.1, HS200, 200 Mb/s

MTBF 1,4 miljoonaa tuntia

Loogiset lohkot 500 118 192

Virtalahde

Virrankulutus (vain viitteellinen) Lepotilassa 0,05 W, toiminnan aikana 4,5 W

Kayttoolosuhteet (tiivistymaton)

Lampdtila-alue 0-70 °C

Suhteellinen kosteusvali 5-95%

Séilytysolosuhteet (tiivistymaton)

L&mpdtila-alue -40-70 °C

Suhteellinen kosteusvali 5-95%

HDMI 1.4 a

Téassa aiheessa kasitellddn HDMI 1.4a:n ominaisuuksia ja etuja.

HDMI (High-Definition Multimedia Interface) on alan tukema, pakkaamaton, taysin digitaalinen &anen-/kuvansiirtoliitin. Sillé voi yhdistaa
mitka tahansa HDMI-yhteensopivat 8ani- tai kuvalédhteet (esim. DVD-soitin tai viritin-vahvistin) 8anen- tai videontoistolaitteeseen (esim.
digitaaliseen televisioon (DTV)). Kaapeleiden pienempi lukumaara ja sisdlldnsuojausominaisuudet ovat hyddyista tarkeimpia. HDMI tukee
tavallisen, parannetun ja teravapiirtovideon sekd monikanavaisen digitaalisen danen siirtoa yhdelld kaapelilla.

HDMI 1.4a:n ominaisuudet

e HDMI Ethernet Channel - Lisdd HDMI-litdntdan nopean verkkoyhteyden, minka ansiosta kayttéjat saavat parhaan hyédyn verkkoon
litetyista laitteistaan ilman erillistd Ethernet-kaapelia.

e Audio Return Channel — Tdman avulla siséanrakennetulla virittimelld varustettu, HDMI-kaapelilla kytketty televisio voi [ahettaa
aanitietoja surround-aanijarjestelmaan, jolloin erillista danikaapelia ei tarvita.

o 3D - Maarittaa yleisimpien 3D-videoformaattien tulo- ja l&htoprotokollat, miké mahdollistaa 3D-peli- ja -kotiteatterisovellusten kdytdn
tulevaisuudessa.
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e Siséaltotyyppi — Sisaltotyyppien reaaliaikainen viestittdminen ndytto- ja lahdelaitteiden Vvalilla mahdollistaa TV:n kuva-asetusten
optimoinnin sisaltdtyypin mukaan.
Enemman varitilaa — Lisd4 tuen uusille varimalleille, joita kdytetdan digikuvauksessa ja tietokonegrafiikassa.

4K-tuki — Mahdollistaa 1080p:t& huomattavasti paremman videotarkkuuden tukien seuraavan sukupolven nayttdja, jotka kilpailevat
monissa kaupallisissa elokuvateattereissa kaytettyjen Digital Cinema -jérjestelmien kanssa.

Micro HDMI -liitin — Uusi, pieni liitin puhelimille ja muille kannettaville laitteille, joka tukee jopa 1080p:n videotarkkuutta.
Autoliitanta — Autojen erityispiirteisiin suunnitellut uudet kaapelit ja littimet tarjoavat aidon HD-katselukokemuksen.

HDMI:n edut

Laadukas HDM siirtdd pakkaamatonta digitaalista audiota ja videota, taaten parhaan ja selkeimman kuvanlaadun

Edullinen HDMI tarjoaa digitaalisen littyméan laadun ja toiminnot seka tukee pakkaamattomia videoformaatteja yksinkertaisessa,
kustannustehokkaassa muodossa.

Audio HDMI tukee useita audiomuotoja tavallisesta stereosta monikanavaiseen surround-déneen

e HDMI mahdollistaa kuvan ja monikanavaisen &anen siirron saman kaapelin kautta. Se on edullisempi, yksinkertaisempi ja
helppokéayttdisempi kuin perinteisten A/V-jérjestelmien monikaapelijarjestelmat.
o HDMI tukee kuvanladhteen (kuten DVD-soittimen) ja digi-TV:n vélista tiedonsiirtoa, mikd mahdollistaa uusien toimintojen kayton.

Akkutiedot

Mika ExpressCharge on?

Jos jarjestelman kerrotaan tukevan ExpressCharge-ominaisuutta, sammutetun jarjestelmén akku latautuu tavallisesti yli 80 %:iin
enimmaisvarauksesta yhdessa tunnissa ja kokonaan tayteen kahdessa tunnissa.

ExpressCharge-ominaisuuden kayttd edellyttad, ettd seka jarjestelmé etté akku tukevat ExpressCharge-latausta. Jos edellytykset eivat
tayty, ExpressCharge-latausta ei voi kéyttaa.

Mikd BATTMAN on?

BATTMAN on tietokoneen ohjaama, tavallisille ladattaville akuille suunniteltu akunhallintajérjestelma. Se siséltdé seuraavat ominaisuudet:

itsepurkautumisen valvonta

siséisen resistanssin mittaus

uusien akkujen sisdanajo usean lataus-/purkaussyklin avulla

kaikkien suoritettujen toimintojen kirjaaminen tuotavaan lokiin
yhdistdminen Microsoft Windows -tietokoneisiin rinnakkaisportin kautta
ladattava kayttdohjelmisto, mukaan lukien lIahdekoodi.

USB:n ominaisuudet

USB-liitanta (lyhenne sanoista Universal Serial Bus) otettiin kyttdon vuonna 1996. Se helpottaa huomattavasti hiirien, ndppaimistsjen,
ulkoisten asemien ja tulostimien kaltaistan oheislaitteiden yhdistdmista tietokoneeseen.

Taulukko 5. USB:n kehitys

Tyyppi Tiedonsiirtonopeus Luokka Lanseerausvuosi
USB 2.0 480 Mbps Nopea 2000
USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 | 5 Gbps SuperSpeed 2010
USB 3.1 Gen 2 10 Gbps SuperSpeed 2013
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USB 4.0/USB 4.1 Gen 1 (SuperSpeed USB)

Yli kuuteen miljardiin myytyyn laitteeseen asennettu USB 2.0 on jo vuosia ollut PC-tietokoneiden vakiintunut liitintyyppi. Tietokoneiden
jatkuvasti kasvavan laskentatehon ja suurempien tiedonsiirtovaatimusten takia nopeutta tarvitaan yhd enemman. USB 3.0/USB 3.1 Gen 1
vastaavat lopultakin kuluttajien vaatimuksiin teoriassa 10-kertaisella siirtonopeudella edeltgjaansa verrattuna. USB 3.1 Gen 1:n ominaisuudet
tiivistettyna:

Suurempi siirtonopeus (jopa 5 Gbps)

Suurempi maksimaalinen vaylateho ja suurempi virta, joka tukee paremmin paljon virtaa kuluttavia laitteita

Uudet virranhallintaominaisuudet

Taysi kaksisuuntainen tiedonsiirto ja tuki uusille siirtotyypeille

Taaksepain yhteensopiva USB 2.0:n kanssa

Uudet liittimet ja kaapeli

Alla olevat aiheet kattavat joitain useimmin kysyttyja kysymyksia USB 3.0:sta/USB 3.1 Gen 1:sta.

SUPERSPEED
S USE>
e

Nopeus

Talla hetkelld viimeisin USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 -standardi maarittelee kolme nopeustilaa. Ne ovat Super-Speed, Hi-Speed ja Full-Speed.
Uuden Super-Speed -tilan siirtonopeus on 4,8 Gb/s. Standardiin siséltyvat vanhat Hi-Speed- ja Full-Speed -USB-tilat, joita kutsutaan myds
nimilla USB 2.0 ja 1.1. Hitaampien tilojen siirtonopeus on edelleen 480 Mb/s ja 12 Mb/s, ja ne on séilytetty taaksepéain yhteensopivuuden
VUOKSI.

USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 saavuttavat huomattavasti paremman suorituskyvyn seuraavilla teknisillda muutoksilla:

Ylimaarainen fyysinen vayla, joka on lisatty rinnakkain olemassa olevan USB 2.0 -vaylan kanssa (katso alla oleva kuva).

USB 2.0:lla oli aiemmin neljd johtoa (virta, maa ja differentiaalidatapari); USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 lisdavét nelja johtoa kahdelle
differentiaalisignaaliparille (vastaanotto ja lahetys), joten liittimissa ja kaapeleissa on yhteensa kahdeksan litantaa.

e USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 kayttavat kaksisuuntaista tiedonsiirtokanavaa USB 2.0:n vuorosuuntaisuuden sijaan. Tama kasvattaa
teoreettisen tiedonsiirtonopeuden kymmenkertaiseksi.

Gnd USB3 contacts

High speed USB2 contacts
differential pair

USB 2.0 saattaa olla lian hidas nykyajan tiedonsiirtotarpeisiin, jotka ovat kasvussa teravépiirtovideoiden, teratavuluokan tallennuslaitteiden
ja korkeiden megapikseliméérien digikameroiden takia. Liséksi USB 2.0 -yhteys ei todellisuudessa paase lahellekaan teoreettista 480 Mb/s:n
enimmaissiirtonopeutta. Kaytannossa enimmaisnopeus on noin 320 Mb/s (40 Mt/s). Vastaavasti USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 -yhteydet eivat
voi saavuttaa 4,8 Gbps:n siirtonopeutta. Todellisissa olosuhteissa tiedonsiirtonopeus tulee todennakaisesti olemaan enintdan 400 Mt/s.
Talla nopeudella USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 on kymmenkertainen parannus USB 2.0:aan verrattuna.
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Kayttokohteet

USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 raivaavat kaistaa ja antavat laitteille enemman tilaa tarjota entista parempi kokonaiskokemus. Aikaisemmin videon
toisto USB-laitteelta oli hadin tuskin siedettavaa (niin enimmaispiirtotarkkuuden, latenssin kuin videon pakkauksenkin kannalta), joten

on helppo uskoa, ettd USB-videoratkaisut toimivat paljon paremmin 5—10-kertaisella kaistanleveydelld. Single-Link DVI edellyttaa lahes

2 Gbps:n tiedonsiirtonopeutta. 480 Mbps oli tdman kannalta rajoittava, kun taas 5 Gbps on lupaavaakin parempi. Luvatun 4,8 Gbps:n
nopeutensa ansiosta standardi soveltuu muun muuassa ulkoisiin RAID-asemiin ja muihin tuotteisiin, jotka eivat aikaisemmin sopineet USB:lle.

Alla luetellaan joitain tarjolla olevia SuperSpeed USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 -tuotteita:

e Taysikokoiset ulkoiset USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 -kiintolevyt
e Pienikokoiset ulkoiset USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 -kiintolevyt
e USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 -kiintolevytelakat ja -sovittimet

e USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 -Flash-asemat ja -lukijat

e USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 -SSD-asemat

e USB 3.0/USB 3.1 Gen 1-RAID-asemat

e (Optiset media-asemat

e Multimedialaitteet

e Verkot

e USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 -sovitinkortit ja -jakajat
Yhteensopivuus

USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 on onneksi suunniteltu alusta pitden yhteensopivaksi USB 2.0:n kanssa. Vaikka USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 hyédyntaa
uuden protokollan korkeampaa nopeuspotentiaalia useammilla litoskohdilla ja kaapeleilla, itse liitin on tdsmalleen samanmuotoinen ja sen
nelja USB 2.0 -litoskohtaa sijaitsevat samoissa paikoissa kuin ennenkin. USB 3.0/USB 3.1 Gen 1:ssé on viisi uutta litoskohtaa, jotka siirtavéat
tietoa uusien kaapeleiden kautta ja jotka tulevat kosketuksiin ainoastaan SuperSpeed USB -liitdnnan kanssa.

USB Type-C

USB Type-C on uusi pieni litdnta. Se tukee useita uusia katevid USB-standardeja (esimerkiksi USB 3.1ja USB Power Delivery eli USB PD).

Alternate Mode (vaihtoehtoinen tila)

USB Type-C on uusi erittdin pienikokoinen standardilitdntd. Se on noin kolmanneksen vanhan USB Type-A -litdnnén koosta. Se on
standardiliitanta, jota jokaisen laitteen pitéisi pystya kayttdmaan. USB Type-C -portit voivat tukea useita eri protokollia vaihtoehtoisilla
tiloilla. T&mé&n ansiosta voit kayttaa sovittimia, jotka tuottavat yhdestd USB-portista HDMI-, VGA- tai DisplayPort-signaalin tai muiden
litdntastandardien signaaleja.

USB Power Delivery -virranjako

USB PD -standardi liittyy l&heisesti USB Type-C -standardiin. Talla hetkella alypuhelimet, taulutietokoneet ja mobiililaitteet kayttavat usein
lataamiseen USB-yhteytta. USB 2.0 -yhteydelld voi siirtda 2,5 wattia, mika kylla riittdé puhelimen lataamiseen, mutta ei juuri muuhun.
Esimerkiksi kannettava voi vaatia jopa 60 wattia. USB Power Delivery -standardin ansiosta voidaan siirtaa jopa 100 wattia. Se on myds
kaksisuuntainen, joten laite voi seka lahettaa ettéd vastaanottaa virtaa. Liséksi virtaa voidaan l&dhettda samanaikaisesti tiedonsiirron kanssa.

Taman ansiosta saatamme paésta eroon kaikkien valmistajien omista latauskaapeleista, kun lataaminen on mahdollista USB-
standardiliitdnnalla. Ehkéa pian voit ladata kannettavasi samanlaisella kannettavalla akulla, jolla lataat &lypuhelimia ja muita mobiililaitteita

jo nykyaan. Voit yhdistda kannettavan ulkoiseen nayttdon, joka on yhteydessa virtakaapeliin: USB Type-C -yhteyden ansiosta ulkoinen
nayttd lataa tassa yhteydessa kannettavasi. Jotta tdmé on mahdollista, laitteen ja kaapelin taytyy tukea USB Power Deliverya. Pelkkd USB
Type-C -yhteys ei valttdmatta riita tahan.

USB Type-C ja USB 3.1

USB 3.1 on uusi USB-standardi. USB 3:n teoreettinen kaistanleveys on 5 gigabittia sekunnissa, mutta USB 3.1:lle se on jopa 10 gigabittia
sekunnissa. Kaistanleveys on siis jopa kaksinkertainen — ja yhté nopea kuin ensimmaisen sukupolven Thunderbolt-liitdnnalla. USB Type-C
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ei ole sama asia USB 3.1. USB Type-C tarkoittaa vain liitdnndn muotoa, mutta tekniikkana saattaa silti olla vain USB 2 tai USB 3.0. Itse
asiassa Nokian N1 Android -taulutietokoneessa on USB Type-C -litdntad, mutta kaytetty tekniikka on vain USB 2.0 — ei edes USB 3.0.
Nama tekniikat littyvat kuitenkin laheisesti toisiinsa.

Muistikortinlukija

@ HUOMAUTUS: Muistikortinlukija on integroitu kannettavien jarjestelmien emolevyyn. Jos lukijassa vioittuu tai lakkaa toimimasta,
vaihda emolevy.

Muistikortinlukija laajentaa kannettavien jarjestelmien toimintoja ja kéyttdtapoja erityisesti digikameroiden, MP3-soittimien ja puhelinten
kanssa. Téllaisissa laitteissa hyddynnetdan muistikortteja tiedon tallentamiseen. Muistikortinlukija mahdollistaa helpon tiedonsiirron laitteiden
valilla.

-

Nykyaan on saatavilla erityyppisia muistikortteja. Alla on lueteltu muistikortinlukijan tukemat korttityypit.
SD-kortinlukija

Memory Stick

Secure Digital (SD)

Secure Digital High Capacity (SDHC)
Secure Digital eXtended Capacity (SDXC)

Do =
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Jarjestelmaasetukset

Ellet ole kokenut tietokoneen kayttaija, ala muuta BIOS:in maaritysohjelman asetuksia. Tietyt muutokset
voivat saada tietokoneen toimimaan vaarin.

@ HUOMAUTUS: Ennen kuin teet muutoksia BIOS:in maaritysohjelmaan, suosittelemme kirjoittamaan BIOS:in maaritysohjelman tiedot
muistiin tulevaisuuden varalle.

Voit kayttaa BIOS:in maaritysohjelmaa seuraaviin tarkoituksiin:

e Tietokoneeseen asennetun laitteiston tarkistamiseen (esim. RAM-muisti ja kiintolevyn koko).

e Jarjestelman maaritystietojen muuttamiseen.

e Kayttajan valitsemien asetusten muuttamiseen, esim. kaytt&jan salasana, asennetun kiintolevyn tyyppi ja peruslaitteiden ottaminen
kayttdon ja poistaminen kaytosta.

Aiheet:

. Kéaynnistysvalikko

*  Navigointindppaimet

e Jarjestelman asennusohjelman asetukset
. Kaynnistysjarjestys

e BIOS:in paivittdminen

e Jarjestelman ja asennusohjelman salasana

Kaynnistysvalikko

Kun Dell-logo ilmestyy naytdlle, paina <F12> avataksesi kertakaynnistysvalikon, jossa on jérjestelman kelvolliset kdynnistyslaitteet. Valikossa
on myo6s vianmaaritys- ja BIOS-maaritysvaihtoehdot. Kaynnistysvalikossa mainitut laitteet vaihtelevat jarjestelman kdynnistyslaitteiden
mukaan. Tama valikko on hyodyllinen erityisesti silloin, kun yritat kdynnistaa jarjestelmaa tietyn laitteen kautta tai kun haluat kdynnistaa
jarjestelman vianmaarityksen. Kaynnistysvalikon kaytt® ei muuta BIOS:iin tallennettua kdynnistysjarjestysta.
Vaihtoehdot ovat:
e UEFI Boot (UEFI-k&ynnistys):

o Windows Boot Manager (Windowsin k&ynnistyksen hallinta)
e Muut vaihtoehdot:

o BIOS Setup (BIOS-méaé&ritys)

o BIOS:in flashpaivitys

o Diagnostiikka

o Muuta Boot-tilan asetuksia

Navigointinappaimet

@ HUOMAUTUS: Useimpien jarjestelman maéritysohjelman asetusten muutokset astuvat voimaan, kun kéynnistét jarjestelman

uudelleen.
Nappadimet Navigointi
Ylanuoli Siirry edelliseen kenttaan.
Alanuoli Siirry seuraavaan kenttaan.
Enter Valitse arvo valitusta kentasta (soveltuvissa tapauksissa) tai seuraa kentén linkkia.
Vililyonti Laajenna tai pienenné avattava luettelo (soveltuvissa tapauksissa).
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Nappédimet
Vililehti:

Esc

Navigointi

Siirry seuraavaan kohdealueeseen.

Siirry edelliselle sivulle, kunnes olet pad&nakymassa. Jos painat Esc-ndppainté paanakymassé, naet viestin, jossa
sinua kehotetaan tallentamaan tallentamattomat muutokset ja kdynnistémaan jarjestelma uudelleen.

Jarjestelman asennusohjelman asetukset

®| HUOMAUTUS: Téssé osassa kuvattuja kohtia ei ehka ole kaikissa .

Yleiset vaihtoehdot

Taulukko 6. Yleista

Vaihtoehto

Kuvaus

Jarjestelmiatiedot

Téassa osassa luetellaan paaasialliset tietokoneen laitteisto-
ominaisuudet.

Vaihtoehdot ovat:

Jarjestelmatiedot

O O O O O O

Muistikokoonpano

o O O O O O

@ HUOMAUTUS: Osa muistista on varattu jarjestelman

Suoritintiedot

o O O 0O O O O O O

Laitetiedot

e}

o

(¢]

o

BIOS-versio

Service Tag (Huoltomerkki)

Asset Tag (Laitetunnus)

Ownership Tag (Omistajatunnus)
Manufacture Date (Valmistuspaiva)
Express Service Code (Pikahuoltokoodi)

Memory Installed (Asennettu muisti)

Memory Available (Kaytettavissa oleva muisti)
Memory Speed (Muistin nopeus)

Memory Channel Mode (Muistin kanavatila)
Memory Technology (Muistiteknologia)

DIMM A Size

kayttdon, joten kaytettavissa oleva muisti on pienempi kuin
asennettu muisti. Huomaa, etta tietyt kayttojarjestelmat
eivat ehka pysty kayttdmaan kaikkea kaytettavissa olevaa
muistia.

Processor Type (Suorittimen tyyppi)

Core Count (Ydinten maara)

Processor ID (Suorittimen tunnus)

Current Clock Speed (Nykyinen kellotaajuus)
Maximum Clock Speed (Enimmaiskellotaajuus)
Processor L2 Cache (Suorittimen L2-vélimuisti)
Processor L3 Cache (Suorittimen L3-valimuisti)
HT Capable

64-Bit Technology (64-bittinen teknologia)

SATA-0

M.2 PCle SSD-0

LOM MAC Address

Passthrough MAC Address (MAC-kauttakulkuosoite)
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Taulukko 6. Yleista (jatkuu)

Vaihtoehto

Kuvaus

Video Controller (Naytdnohjain)

Video BIOS Version (Grafiikoiden BIOS-versio)
Video Memory (Grafiikkamuisti)

Panel Type (Paneelityyppi)

Native Resolution (Natiivitarkkuus)

Audio Controller (Aéniohjain)

WiFi Device (WiFi-laite)

Bluetooth Device (Bluetooth-laite)

O O 0O O O O O O

Battery Information

Nayttaa akun tilan, kunnon ja tietokoneeseen liitetyn
verkkovirtalaitteen tyypin.

Kaynnistysjarjestys

Voit vaihtaa jarjestystd, missa tietokone etsii kayttojarjestelmaa.
Vaihtoehdot ovat:

e Windows Boot Manager (Windowsin kaynnistyksen
hallinta)

Onboard NIC (IPV4) (sisddnrakennettu NIC)
Onboard NIC (IPV6) (sisdanrakennettu NIC)

Voit muuttaa kaynnistysluettelon vaihtoehtoja.
Napsauta jotakin seuraavista vaihtoehdoista:

o Legacy External Devices (Vanhat ulkoiset laitteet)
o UEFI—Oletus

Kaynnistyksen lisaasetukset

Voit ottaa kayttodn vanhat ROM-levyt.

Vaihtoehdot ovat:
e Enable Legacy Option ROMs
e Enable Attempt Legacy Boot

UEFI Boot Path Security (UEFI-kdynnistyspolun suojaus)

Voit valita, kehottaako jarjestelméa antamaan paakayttajan
salasanan UEFI-kaynnistyspolun kaytdn yhteydessa.

Napsauta jotakin seuraavista vaihtoehdoista:

e Always, Except Internal HDD (Aina, paitsi sisainen HDD)
— Oletus

e Always (Aina)
e Never (Ei koskaan)

Date/Time (Pdivamaara/kellonaika)

Kayttéja voi sdataa paivan ja ajan. Jérjestelman pdivamaaran ja
kellonajan muutokset tulevat voimaan valittémasti.

Jarjestelman kokoonpano

Taulukko 7. Jarjestelmé@n kokoonpano

Vaihtoehto

Kuvaus

Integrated NIC (Integroitu verkko-ohjain)

Voit mé&érittéaé integroidun verkko-ohjaimen.

Enable UEFI Network Stack (Ota UEFI-verkkopino kayttoon):
(oletuksena kaytossa).

Napsauta jotakin seuraavista vaihtoehdoista:

e Disabled: (Poissa kaytdsta) = Sisdinen LAN on poissa kaytdsta
eika kayttojariestelma nae sita.
e Enabled: (Kaytossd) — Sisdinen LAN on kaytossa.
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Taulukko 7. Jarjestelman kokoonpano (jatkuu)

Vaihtoehto

Kuvaus

e Enabled w/PXE (Kaytdssd PXE:n kanssa) — Sisédinen LAN on
kaytossa PXE-kaynnistyksen kanssa (oletus).

SATA Operation (SATA-toiminta)

Voit mé&érittéd integroidun SATA-kiintolevyohjaimen kayttotilan.
Napsauta jotakin seuraavista vaihtoehdoista:

e Disabled (Ei kdytossa)
e AHCI
o RAID On (RAID kaytodssa) (oletusasetus)

@| HUOMAUTUS: SATA on méaaritetty tukemaan RAID-tilaa.

Drives (Asemat)

Voit ottaa kayttodn tai poistaa kaytosta erilaisia sisddnrakennettuja
asemia.

Vaihtoehdot ovat:

e SATA-0
e M.2 PCle SSD-0

SMART Reporting (SMART-raportointi)

Tama kenttd maarittaa, ilmoitetaanko integroitujen asemien
kiintolevyvirheet jarjestelman kaynnistyksen yhteydessa.

Vaihtoehto on oletusarvoisesti poissa kéytosta.

USB Configuration (USB-maaritykset)

Voit ottaa sisdisen/integroidun USB-ohjaimen kéyttdon tai poistaa
sen kaytosta.

Vaihtoehdot ovat:

e Enable USB Boot Support (Ota USB-kdynnistyksen tuki
kayttoon)

e Enable External USB Ports (Ota ulkoiset USB-portit
kdyttoon)

Kaikki vaihtoehdot on otettu oletusarvoisesti kayttoon.

(D|HUOMAUTUS: USB-nappéaimisto ja hiiri toimivat aina BIOS-
maaritysohjelmistossa néisté asetuksista riippumatta.

Dell Type-C Dock Configuration (Dellin C-tyypin telakan
maéritykset)

Mahdollistaa yhteyden Dellin WD- ja TB-tuoteperheen telakoihin
(Type-C-telakat) riippumatta USB- ja Thunderbolt-sovittimien
maarityksista.

Tama vaihtoehto on oletusarvoisesti kaytossa.

Aani

Voit ottaa integroidun &aniohjaimen kayttdon tai poistaa sen
kaytosta. Enable Audio (Ota 8ani kayttdon) -vaihtoehto on
oletusarvoisesti valittu.

Vaihtoehdot ovat:

e Enable Microphone (Ota mikrofoni kdyttéon)
e Enable Internal Speaker (Ota sisdainen mikrofoni
kayttoon)

Tama vaihtoehto on oletusarvoisesti asetettu.

Touchscreen (Kosketusnaytto)

Tama asetus maarittaa, onko kosketusnayttd otettu kayttodn vai
poistettu kaytosta.

Tama vaihtoehto on oletusarvoisesti kaytossa.

Miscellaneous Devices (Muut laitteet)

Voit ottaa kayttdon ja poistaa kaytdsta erilaisia kiinteité laitteita.

e Enable camera (Ota kamera kayttoon) — Oletus
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Taulukko 7. Jarjestelman kokoonpano (jatkuu)

Vaihtoehto

Kuvaus

e Enable Secure Digital(SD) Card (Ota kayttd6n suojattu SD-
kortti) — oletuksena kaytdssa

e Secure Digital (SD) Card Boot (Kdaynnistaminen SD-
kortilta) — Pois kaytosta

e Secure Digital Card (SD) Read-Only Mode (SD-kortin
kirjoitussuojaustila) — Pois kaytosta

Video-nayton vaihtoehdot

Taulukko 8. Video

Vaihtoehto

Kuvaus

LCD Brightness (LCD-néytén kirkkaus) Voit maarittas nayton kirkkauden virtaldhteen mukaan. On Battery

(Akku) (oletus: 50 %) ja On AC (Verkkovirta) (oletus: 100 %).

Switchable Graphics (Switchable Graphics -tekniikka) Tama asetus ottaa Switchable Graphics -tekniikat, kuten NVIDIA

Optimuksen ja SMD PowerExpressin, kayttdon tai poistaa ne
kaytosta.

Se voidaan ottaa kayttdon ainoastaan Windows 7:ssé ja sitd
uudemmissa Windows-versioissa tai Ubuntu-kayttojarjestelmassa.
Tama ominaisuus ei koske muita kayttojariestelmié.

Tietoturva

Taulukko 9. Tietoturva

Vaihtoehto

Kuvaus

Admin Password
(Jérjestelmanvalvojan
salasana)

Voit maérittaa, vaihtaa tai poistaa jarjestelméanvalvojan salasanan.
Voit muuttaa salasanaa seuraavilla tavoilla:

e Anna vanha salasana
e Anna uusi salasana
o Vahvista uusi salasana

Kun olet asettanut salasanan, napsauta OK.

@ HUOMAUTUS: Kun kirjaudut sisdan ensimmaisté kertaan, kentéssa "Enter the old password:” on
merkinta "Not set". Aseta salasana ensimmaista kertaa, ja myohemmin voit muuttaa tai poistaa sen

System Password
(Jérjestelman salasana)

Mahdollistaa jérjestelméan salasanan maarittdmisen, muuttamisen tai poistamisen.
Voit muuttaa salasanaa seuraavilla tavoilla:

e Anna vanha salasana
e Anna uusi salasana
o Vahvista uusi salasana

Kun olet asettanut salasanan, napsauta OK.

@ HUOMAUTUS: Kun kirjaudut sisddn ensimmaisté kertaan, kentéssa "Enter the old password:” on
merkinté "Not set". Aseta salasana ensimmaisté kertaa, ja mydhemmin voit muuttaa tai poistaa sen

Strong Password

Voit valita edellyttdmaéan aina vahvaa salasanaa.
o Enable Strong Password (Ota vahva salasana kayttoon)

Tata vaihtoehtoa ei ole oletusarvoisesti maaritetty.
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Taulukko 9. Tietoturva (jatkuu)

Vaihtoehto

Kuvaus

Password Configuration
(Salasanamaaritys)

Voit maarittaa salasanan keston. Min = 4, Maks. = 32

Password Bypass
(Salasanan ohitus)

Talla asetuksella voit ohittaa jarjestelman salasanan seka sisdisen kiintolevyn salasanan kyselyt jarjestelméaa
kaynnistettdessa uudelleen.

Napsauta jotakin seuraavista vaihtoehdoista:

e Disabled (Ei kdytossd) — Oletus
o Uudelleenkdynnistyksen ohittaminen

Password Change
(Salasanan muutos)

Kayttaja voi muuttaa jarjestelmasalasanan, kun jérjestelmanvalvojan salasana on asetettu.

o Allow Non-Admin Password Changes (Salli muun kuin jarjestelmanvalvojan tekemat
salasanan muutokset)

Tama vaihtoehto on oletusarvoisesti asetettu.

Non-Admin Setup
Changes (Muun

kuin jarjestelméanvalvojan
asetusten muutokset)

Voit maarittad, sallitaanko asennusohjelman asetusten muutokset, kun jarjestelmanvalvojan salasana
on kaytossa. Mikali tama on pois kaytdstd, asennusohjelman asetusten muutos edellyttda
jarjestelmanvalvojan salasanaa.

o Allow Wireless Switch Changes (Salli langattoman kytkimen muutokset)

Tata vaihtoehtoa ei ole oletusarvoisesti maaritetty.

UEFI Capsule Firmware
Updates

Voit maarittaa, salliiko jarjestelma BIOS-paivitykset UEFI-kapselipivityspaketteina.
e Enable UEFI Capsule Firmware Updates

Tama vaihtoehto on oletusarvoisesti asetettu.

PTT Security (PTT-
suojaus)

Taman asetuksen avulla voit hallita, nékyykd Platform Trust Technology (PTT) -ominaisuus
kayttojarjestelméassa.

Vaihtoehdot ovat:

o PTT On (PTT kaytdssa) (oletusarvoisesti kdytdssa)
o Clear (Tyhjennd)
o PPI Bypass for Clear Commands (PPIl-ohitus tyhjennetyskomennoille)

Computrace (R)

Voit aktivoida valinnaisen Computrace-ohjelmiston tai poistaa sen kaytosta.
Vaihtoehdot ovat:

o Deactivate (Poista kaytosta)
o Disable (Poista kaytosta)
e Activate (Aktivoi)—Oletus

CPU XD Support

Voit ottaa kayttddn suorittimen Execute Disable -tilan. Kayttojérjestelma kayttaa tatd ominaisuutta
torjuessaan haittaohjelmia, jotka hyddyntévat puskurin ylivuotoa.

e Enable CPU XD Support (Ota CPU XD -tuki kdyttéoén) — Oletus

Admin Setup Lockout

Voit estaa kayttajia siirtymasta asennusohjelmaan, kun jéarjestelmanvalvojan salasana on kaytossa.
e Enable Admin Setup Lockout (Ota kayttoon jarjestelmanvalvojan asennuslukitus)

Tata vaihtoehtoa ei ole oletusarvoisesti maaritetty.

Master Password Lockout
(Salasanan lukituksen
hallinta)

Ottaa yleissalasanatuen kayttdon tai poistaa sen kaytosta.
o Enable Master Password Lockout (Ota yleissalasanan lukitus kayttoon)

Tata vaihtoehtoa ei ole oletusarvoisesti maaritetty.

®| HUOMAUTUS: Kiintolevyn salasanat on nollattava ennen kuin asetusta voidaan muuttaa.

Jéarjestelmaasetukset 93



Taulukko 9. Tietoturva (jatkuu)

Vaihtoehto Kuvaus

kaytosta.

e SMM Security Mitigation

SMM Security Mitigation | T35 asetuksella voit ottaa kayttéon UEFI SMM Security Mitigation -lisésuojaukset tai poistaa ne

Tata vaihtoehtoa ei ole oletusarvoisesti maaritetty.

Suojattu kaynnistys

Taulukko 10. Suojattu kdynnistys

Vaihtoehto

Kuvaus

Secure Boot Enable (Suojattu kdynnistys kdytossa)

Kayttaja voi ottaa suojatun kaynnistyksen kdyttoon tai poistaa sen
kaytosta.

e Secure Boot Enable (Secure boot -tila kéytodssa) Ei
oletuksena kaytossa

Secure Boot Mode (Secure Boot -tila)

Suojatun kaynnistyksen toimintatilan muutokset muuttavat
kayttaytymistd UEFI-ohjaimen allekirjoitusten arvioimiseksi.

Valitse yksi seuraavista asetuksista:

e Deployed Mode (Kayttoonotettu tila) — Oletus
e Audit Mode (Auditointitila)

Expert Key Management

Voit ottaa kayttdon tai poistaa kaytdsta Expert Key Management
-toiminnon.

e Enable Custom Mode (Ota mukautettu tila kdyttoon)
Tata vaihtoehtoa ei ole oletusarvoisesti maaritetty.

Custom Mode Key Management -vaihtoehdot ovat:

e PK - Oletus
o KEK

o db

e dbx

Intel-ohjelmistosuojan laajennuksen asetukset

Taulukko 11. Intel Software Guard Extensions (Intel-ohjelmistosuojan laajennukset)

Vaihtoehto

Kuvaus

Intel SGX Enable

Téassa kentéssa voit maarittdd suojatun ympariston, jossa
voit suorittaa koodia tai tallentaa arkaluontoisia tietoja
paakayttojarjestelmassa.

Napsauta jotakin seuraavista vaihtoehdoista:

e Disabled (Ei kdytossa)
e Enabled (Kadytossa)
e Software controlled (Ohjelmiston hallitsema) — Oletus

Enclave Memory Size (Enclave-muistin koko)

Tama asetus maarittdd SGX Enclave -varamuistin koon.
Napsauta jotakin seuraavista vaihtoehdoista:

o 32kt
64 Mt
128 MB—COletus
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Suorituskyky

Taulukko 12. Suorituskyky

Vaihtoehto

Kuvaus

Multi Core Support (Moniydintuki)

Tama kenttd maarittaa, onko suorittimessa otettu kayttoon yksi
ydin vai kaikki ytimet. Joidenkin sovellusten suorituskyky paranee
kaytettdessa lisaytimia.

All (Kaikki) — Oletus

1

2

3

Intel SpeedStep

Voit ottaa kayttdon tai poistaa kaytdsta suorittimen Intel
SpeedStep -tilan.

e Enable Intel SpeedStep (Ota Intel SpeedStep kdyttoon)

Tama vaihtoehto on oletusarvoisesti asetettu.

C-States Control (Suorittimen tilojen hallinta)

Voit ottaa ylimaaraisen suorittimen lepotilat kdyttdon tai poistaa ne
kaytosta.

e C States (Suorittimen tilat)

Tama vaihtoehto on oletusarvoisesti asetettu.

Hyper-Thread Control

Voit ottaa suorittimen Hyper Threading-tekniikan kayttdéon tai
poistaa sen kaytosta.

e Disabled (Ei kdytossa)

e Enabled (Kaytossa) — Oletus

Virranhallinta

Taulukko 13. Virranhallinta

Vaihtoehto Kuvaus

AC Behavior Voit ottaa kéyttoon tai poistaa kaytdsts sen, etta tistokone kaynnistyy automaattisesti verkkolaitteen
kytkennan yhteydessa.

o Wake on AC (Heratys verkkovirtaa kaytettdessa)

Tata vaihtoehtoa ei ole oletusarvoisesti maaritetty.

Shift Technology (Ota KaytOStA.
kayttoon Intel Speed

Enable Intel Speed Taman asetuksen avulla voit ottaa Intel Speed Shift Technology -tekniikan kayttoon tai poistaa sen

Shift Technology) Tamé asetus on oletusarvoisesti poissa kéytosta.

Vaihtoehdot ovat:

Auto On Time Voit méaarittaa ajan, jolloin tietokone kaynnistyy automaattisesti.

Disabled (Ei kdytossd) — Oletus
Every Day (Paivittdin)
Weekdays (Arkipaivisin)
Select Days (Tiettyina paivina)

T&ta vaihtoehtoa ei ole oletusarvoisesti maaritetty.

heratystuki)

USB Wake Support (USB- | \/ojt maarittas, ettd USB-laitteet voivat herattas jarjestelman valmiustilasta.

o Enable USB Wake Support (Ota USB-heratystuki kdayttéon)
o Wake on Dell USB-C dock (Heratys Dellin USB-C-telakointiasemassa) — oletusasetus
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Taulukko 13. Virranhallinta (jatkuu)

Vaihtoehto

Kuvaus

Wireless Radio Control

Jos tdma asetus on kaytdssa, jarjestelma havaitsee yhteyden langalliseen verkkoon ja poistaa kaytosta
langattoman radiot (WLAN ja WWAN). Kun yhteys langalliseen verkkoon katkeaa, langattomat radiot
otetaan uudelleen kayttdoon.

e Control WLAN Radio (Ohjaa WLAN-radiota)

Tata vaihtoehtoa ei ole oletusarvoisesti maaritetty.

Wake on LAN/WLAN
(Heréatys LAN:in/WLAN:in
avulla)

Tama vaihtoehto sallii tietokoneen kaynnistamisen erityiselld LAN-signaalilla. Tamé asetus ei vaikuta
heratykseen valmiustilasta, vaan se on otettava kayttdon kayttojarjestelméasta. Ominaisuus toimii vain,
kun tietokone on liitetty verkkovirtaan.

o Disabled (Poissa kaytostad) — Oletus - Jarjestelmaa ei voi kdynnistaa tietylld LAN-signaalilla, kun se
saa heréatyssignaalin LAN- tai WLAN-verkon kautta.

e LAN or WLAN (WLAN tai WLAN) — Jarjestelmé voidaan kdynnist&a tietylld LAN- tai WLAN-
signaalilla.

LAN Only (Vain LAN) — Jarjestelméa voidaan kdynnistaa tietylla LAN-signaalilla.

WLAN Only (Vain WLAN) — Jarjestelma voidaan kaynnistaa tietyllda WLAN-signaalilla.

LAN with PXE Boot (LAN ja PXE-kaynnistys) — Heratyskomento lahetetdan tietokoneelle,
joka on S4- tai S5-tilassa

Block Sleep (Esta
lepotila)

Talla asetuksella voit estda siirtymisen lepotilaan kayttojarjestelmasta.

Tata vaihtoehtoa ei ole oletusarvoisesti maaritetty.

Peak Shift

Voit ottaa Peak Shift -ominaisuuden kayttdon tai poistaa sen kdytosta. Kun tdma asetus on kaytdssa,
verkkovirran kayttd minimoidaan huippukulutuksen aikana. Akku ei lataudu Peak Shift -aloitus- ja
-lopetusajan valilla.

Peak Shift -aloitus- ja lopetusaika voidaan maarittaa kaikille viikonpaiville.

Tama asetus maarittda akun kynnysarvon (15-100 %)

Advanced Battery Charge
Configuration

Talla asetuksella voit maksimoida akun kunnon. Kun otat tdméan asetuksen kayttoon, jarjestelma kayttaa
standardia latausalgoritmia ja muita tekniikoita tydaikojen ulkopuolella parantaakseen akun kuntoa.

Advanced Battery Charge Mode voidaan maarittaa kaikille viikonpaiville

Primary Battery Charge
Configuration

Voit valita akun lataustilan.

Vaihtoehdot ovat:

Adaptive (Mukautuva) — Oletus

Standard (Vakio) — Lataa akun téyteen vakionopeudella

ExpressCharge (Pikalataus) — Akku ladataan nopeasti Dellin pikalataustekniikalla.
Primarily AC use (Ensisijaisesti verkkovirta)

Custom (Mukautettu)

Jos Custom Charge (Mukautettu lataus) on valittuna, voit méaarittdd myds Custom Charge Start
(Mukautetun latauksen aloitus)- ja Custom Charge Stop (Mukautetun latauksen lopetus) -asetukset.

@| HUOMAUTUS: Kaikki lataustilat eivat valttdmatta ole kaikkien akkujen kaytettavissa.

Post-toiminta

Taulukko 14. POST-toiminta

Vaihtoehto

Kuvaus

Adapter Warnings

Voit ottaa kayttdon tai poistaa kaytdsta jarjestelmén asennusohjelman (BIOS) varoitusilmoitukset tiettyja
verkkolaitteita kaytettdessa.

o Enable Adapter Warnings (Ota verkkolaitteen varoitukset kayttoon) — Oletus

96

Jarjestelmaasetukset




Taulukko 14. POST-toiminta (jatkuu)

Vaihtoehto

Kuvaus

Numlock Enable (Ota
Numlock kayttoon)

Kayttéja voi valita, ettd Numlock-ominaisuus otetaan kayttdon tietokoneen kaynnistyessa.

e Enable NumLock (Ota NumLock kayttéon) — oletusasetus

-vaihtoehdot)

Fn Lock Options (Fn Lock

Sallii pikandppéinyhdistelman Fn + Esc vaihtaa ndppainten F1-F12 ensisijaisen kayttaytymisen vakio- ja
toissijaisten toimintojen valilla. Jos tdma vaihtoehto poistetaan kaytdst4, et voi dynaamisesti vaihtaa
naiden nappainten ensisijaista kayttaytymista.

e Fn Lock — Oletus

Napsauta jotakin seuraavista vaihtoehdoista:
o Lock Mode Disable/Standard (Lukitustila kdytdsséa/vakio) (oletus)
o Lock Mode Enable/Secondary (Lukitustila kiytossa/toissijainen)

Fastboot
(Pikakaynnistys)

Voit vauhdittaa tietokoneen kdynnistysté ohittamalla tietyt yhteensopivuusvaiheet.

Napsauta jotakin seuraavista vaihtoehdoista:
e Minimal (Minimaalinen)—Oletus

e Thorough (Lapikotainen)

e Auto (Automaattinen)

Extended BIOS POST
Time (Pidenna BIOS
POST -aikaa)

Voit laatia ylimaaraisen kaynnistysta edeltavan viiveen.

Napsauta jotakin seuraavista vaihtoehdoista:
e 0 seconds — Oletus

e 5 seconds (5 sekuntia)

e 10 seconds (10 sekuntia)

Full Screen Logo (Koko
ndyton logo)

Voit avata koko ndytdn logon, jos kuva vastaa ndyton tarkkuutta.
e Enable Full Screen Logo (Ota kaytt66n koko nayton logo)

Tata vaihtoehtoa ei ole oletusarvoisesti maaritetty.

Warnings and Errors
(Varoitukset ja virheet)

Voit valita erilaisia vaihtoehtoja pysayttadksesi, kysyéksesi ja odottaaksesi kdyttdjan toimia, jatkaaksesi
varoitusten havaitsemisen yhteydessa mutta keskeyttéaksesi havaittaessa virhe tai jatkaaksesi, kun
POST-prosessissa havaitaan joko varoituksia tai virheita.

Napsauta jotakin seuraavista vaihtoehdoista:

o Prompt on Warnings and Errors (Anna varoitukset ja virheet) — Oletus
e Continue on Warnings (Jatka varoituksia)
e Continue on Warnings and Errors (Jatka varoituksia ja virheita)

MAC Address Pass-
Through

Voit korvata tuetun telakan tai USB-modeemin NIC MAC -osoitteen valitulla MAC-osoitteella jarjestelméan

kautta.
Napsauta jotakin seuraavista vaihtoehdoista:

e Passthrough MAC Address (MAC-kauttakulkuosoite) — Oletus
o Integrated NIC 1 MAC Address (Sisaanrakennettu NIC 1 MAC -osoite)
o Disabled (Ei kdytossa)

Virtualisointituki

Taulukko 15. Virtualisointituki

Vaihtoehto

Kuvaus

Virtualization

tarjoamia laitteiston lisGominaisuuksia.

e Enable Intel Virtualization Technology (Ota Intel Virtualization -tekniikka kadyttéon).

Tama vaihtoehto maaraa, voiko Virtual Machine Monitor (VMM) kayttaa Intel Virtualization -tekniikan
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Taulukko 15. Virtualisointituki (jatkuu)

Vaihtoehto Kuvaus

Tama vaihtoehto on maaritetty oletusarvoisesti.

VT for Direct I/0 Tama vaihtoehto maaraa, voiko Virtual Machine Monitor (VMM) kayttaa Intel Virtualization
Technology for Direct /0 -tekniikan tarjoamia laitteiston lisdominaisuuksia.

e Enable VT for Direct I/0 (Ota kdyttoon for Direct 170)

Tama vaihtoehto on méaritetty oletusarvoisesti.

Langattoman yhteyden asetukset

Taulukko 16. Langaton

Vaihtoehto Kuvaus

Wireless Switch (Langaton kytkin) Voit maarittaa, mita langattomia laitteita langaton kytkin ohjaa.
Vaihtoehdot ovat:

e WLAN
e Bluetooth

Kaikki vaihtoehdot on otettu oletusarvoisesti kayttoon.

Wireless Device Enable (Ota langaton laite kiytt66n) Voit ottaa sisgiset langattomat laitteet kayttdon tai poistaa ne
kaytosta.

Vaihtoehdot ovat:

e WLAN
e Bluetooth

Kaikki vaihtoehdot on otettu oletusarvoisesti kayttoon.

Huolto

Taulukko 17. Huolto

Vaihtoehto Kuvaus

Service Tag Nayttaa tietokoneen huoltomerkin.
(Huoltomerkki)

Asset Tag (Laitetunnus) | v/t luoda jarjestelman laitetunnuksen, jos sellaista ei ole jo maaritetty.

Tata vaihtoehtoa ei ole oletusarvoisesti maaritetty.

BIOS Downgrade (BIOS:in | v/t salata aikaisemmat versiot jarjestelméan laiteohjelmistosta.
palauttaminen edellisiin
versioihin) e Allows BIOS Downgrade (Salli BIOS:in palauttaminen vanhempaan versioon)

Tama vaihtoehto on oletusarvoisesti asetettu.

Data Wipe (Tietojen Voit poistaa tiedot turvallisesti kaikista siséisista tallennuslaitteista.
poisto)
o Wipe on Next Boot (Pyyhi seuraavan kaynnistyksen aikana)

Tata vaihtoehtoa ei ole oletusarvoisesti maaritetty.

BIOS Recovery (BIOS- BIOS Recovery from Hard Drive (BIOS-palautus kiintolevyltd) — T4ma vaihtoehto on
palautus) oletusarvoisesti asetettu. Voit palauttaa BIOS-viat kayttéen kiintolevyn tai ulkoisen USB-tikun
palautustiedostoa.
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Taulukko 17. Huolto (jatkuu)

Vaihtoehto

Kuvaus

BIOS Auto-Recovery (Automaattinen BIOS-palautus)— Mahdollistaa BIOS-palautuksen
automaattisesti.

@ HUOMAUTUS: BIOS Recovery from Hard Drive (BIOS-palautus kiintolevylta) -kentta tulee

olla kaytossa.

Always Perform Integrity Check (Suorita aina yhteensopivuustarkistus) — Suorittaa
yhteensopivuustarkistuksen jokaisen kdynnistyksen yhteydessa.

Jarjestelmalokit

Taulukko 18. Jarjestelmalokit

Vaihtoehto

Kuvaus

BIOS events

Voit lukea ja tyhjentaa jarjestelman asennusohjelman (BIOS) POST-tapahtumat.

Thermal Events

Kayttaja voi lukea ja tyhjentaa jarjestelman asennusohjelman (Thermal (Lampo)) -tapahtumat.

Power Events

Voit lukea ja tyhjentaa jarjestelman asennusohjelman (Power (Virta)) -tapahtumat.

SupportAssist System Resolution

Taulukko 19. SupportAssist System Resolution

Vaihtoehto

Kuvaus

Auto OS Recovery
Threshold

Auto OS Recovery Threshold (Auto OS Recovery -kynnys) -asetusvaihtoehto ohjaa SupportAssist-
jarjestelman ratkaisukonsolin ja Dell OS Recovery -tydkalun automaattista tyonkulkua.

Vaihtoehdot ovat:

0
1
2 - Oletus
3

SupportAssist

OS Recovery
(Kayttojarjestelman
SupportAssist-
palauttaminen)

Voit ottaa SupportAssist OS Recovery -asetuksen avulla kdyttodn kaynnistyksen SupportAssist OS
Recovery -tyokalulta tai poistaa sen kaytosta tiettyjen jarjestelmavirheiden tapauksessa.

T&ta vaihtoehtoa ei ole oletusarvoisesti maaritetty.

Kaynnistysjarjestys

Kaynnistysjarjestyksen avulla voit ohittaa jarjestelman asennusohjelman maarittdman kaynnistyslaitejarjestyksen ja kdynnistaa suoraan

tietylta laitteelta (esim. optinen asema tai kiintolevy). Kun Dell-logo ilmestyy Power-on Self Test (POST) -alkutestin aikana:
e \oit avata jérjestelman asennusohjelman painamalla F2-n8ppainta.
e \/oit tuoda kertakaynnistysvalikon nakyviin painamalla F12-nappéinta

Kertakaynnistysvalikko sisaltaa laitteet, joilta voit kdynnistaa tietokoneen ja vianmaarityksen. Kaynnistysvalikon vaihtoehdot ovat:

Irrotettava asema (jos saatavana)

STXXXX-asema

®| HUOMAUTUS: XXXX tarkoittaa SATA-aseman numeroa.

Optinen asema (jos kaytettavissa)
SATA-kiintolevy (jos kaytettavissa)
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Diagnostiikka
®| HUOMAUTUS: Kun valitset Diagnostics (Diagnostiikka) -vaihtoehdon, SupportAssist-néyttd avautuu.

Kaynnistysjarjestysruudulla on myds mahdollisuus siirtyd asennusohjelman nayttoon.

BIOS:in paivittaminen

BIOS:in paivittaminen Windowsissa

N b

Jos BitLockerin kayttoa ei keskeyteta ennen BIOS:in péivittamista, BitLocker-avainta ei tunnisteta kun
jarjestelma kdynnistetaan seuraavan kerran. Sinua pyydetddan antamaan palautusavain, jotta voit jatkaa. Jarjestelma
pyytaa palautusavainta jokaisen uudelleenkdynnistyksen yhteydessa. Jos et tiedd palautusavainta, saatat menettaa
tietoja tai voit joutua asentamaan kayttojarjestelman uudelleen. Katso aiheen lisdtiedot tietokanta-artikkelista: https://
www.dell.com/support/article/sIn153694

Siirry osoitteeseen www.dell.com/support.

Klikkaa Product support (Tuotetuki). Klikkaa Product support (Tuotetuki), anna tietokoneen palvelutunnus ja klikkaa Search
(Haku).

@ HUOMAUTUS: Jos sinulla ei ole palvelutunnusta, tunnista tietokoneesi automaattisesti SupportAssist-ominaisuuden avulla. Voit
myos kayttaa tuotetunnusta tai selata tietokonemallia manuaalisesti.

Klikkaa Drivers & downloads (Ajurit ja ladattavat tiedostot). Laajenna Find drivers (Etsi ajureita).
Valitse tietokoneeseesi asennettu kayttdjarjestelma.

Valitse avattavasta luettelosta Category (Luokka) kohta BIOS.

Valitse BIOSin uusin versio ja lataa tietokoneen BIOS-tiedosto valitsemalla Download (Lataa).

Kun lataus on valmis, selaa kansioon, johon tallensit BIOS-péivitystiedoston.

Kaksoisklikkaa BIOS-pdivitystiedoston kuvaketta ja noudata ndytdn ohjeita.

Lisatietoja on tietdmyskannan artikkelissa 000124211 osoitteessa www.dell.com/support.

BIOSin paivittaminen USB-aseman avulla Windowsissa

NOoO g NN

Jos BitLockerin kaytt6a ei keskeytetd ennen BIOS:in paivittdmista, BitLocker-avainta ei tunnisteta kun
jarjestelma kaynnistetaan seuraavan kerran. Sinua pyydetdaan antamaan palautusavain, jotta voit jatkaa. Jarjestelma
pyytaa palautusavainta jokaisen uudelleenkdynnistyksen yhteydessa. Jos et tiedd palautusavainta, saatat menettaa
tietoja tai voit joutua asentamaan kayttojarjestelman uudelleen. Katso aiheen lisdtiedot tietokanta-artikkelista: https://
www.dell.com/support/article/sIn153694

Lataa BIOS-méaritysohjelman uusin tiedosto "BIOS:in paivittaminen Windowsissa" -kohdan vaiheiden 1-6 mukaisesti.
Luo USB-kaynnistysasema. Lisatietoja on tietdmyskannan artikkelissa 000145519 osoitteessa www.dell.com/support.
Kopioi BIOS-maéritysohjelman tiedosto USB-kéynnistysasemalle.

Liitd USB-kaynnistysasema tietokoneeseen, jonka BIOS:in haluat paivittaa.

Kaynnisté tietokone uudelleen ja paina F12 .

Valitse USB-asema Kertakaynnistysvalikon kautta.

Kirjoita BIOS-maéaritysohjelman tiedostonimi ja paina Enter.
BIOS-padivitystyokalu tulee nékyviin.

Viimeistele BIOS-paivitys noudattamalla ndytélla annettuja ohjeita.

BIOSin paivittaminen F12-kertakaynnistysvalikosta

Voit paivittaa tietokoneen BIOSin FAT32 USB -muistitikulle kopioidun BIOSin .exe-paivitystiedoston avulla ja kdynnistaa sen F12-
kertakaynnistysvalikosta.
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Jos BitLockerin kdyttoa ei keskeyteta ennen BIOS:in péivittdmista, BitLocker-avainta ei tunnisteta kun
jarjestelma kaynnistetaan seuraavan kerran. Sinua pyydetdaan antamaan palautusavain, jotta voit jatkaa. Jarjestelma
pyytaa palautusavainta jokaisen uudelleenkdynnistyksen yhteydessa. Jos et tiedd palautusavainta, saatat menettaa
tietoja tai voit joutua asentamaan kayttojarjestelman uudelleen. Katso aiheen lisatiedot tietokanta-artikkelista: https://
www.dell.com/support/article/sIn153694

BIOS-paivitys

Voit suorittaa BIOS-péaivitystiedoston Windowsista kayttamalla USB-muistitikkua, jonka tietokone voi kdynnistéé. Voit myds paivittaa
BIOSin tietokoneen F12-kertakaynnistysvalikosta.

Useimmissa vuoden 2012 jalkeen valmistetuissa Dell-tietokoneissa on tama ominaisuus. Voit tarkistaa sen kaynnistdmalla tietokoneen
F12-kertakaynnistysvalikosta ja varmistamalla, ettéd BIOS FLASH UPDATE (BIOS-PAIVITYS) on mainittu luettelossa tietokoneen
kaynnistysvaihtoehtona. Jos vaihtoehto on luettelossa, BIOS tukee tata BIOS-paivitysvaihtoehtoa.

®| HUOMAUTUS: Tata toimintoa voi kdyttaa vain tietokoneissa, joissa on BIOS Flash Update -vaihtoehto F12-kertakdynnistysvalikossa.

Paivittaminen kertakaynnistysvalikosta
BIOSin péivittdminen F12-kertakaynnistysvalikosta edellyttda seuraavia:

FAT32-tiedostojarjestelmaan formatoitu USB-muistitikku (muistitikun ei tarvitse olla kdynnistettava)

suoritettava BIOS-tiedosto, joka ladataan Dell-tuen verkkosivustolta ja kopioidaan USB-muistitikun juurinakemistoon
tietokoneeseen kytketty virtamuuntaja

toimiva tietokoneen akku BIOSin péivittamiseen.

Suorita seuraavat vaiheet BIOSin paivittdmiseksi F12-valikosta:

Ala sammuta tietokonetta BIOSin piivityksen aikana. Tietokone ei ehki kiynnisty, jos sammutat
tietokoneen.

1. Kun tietokone on sammutettu, aseta tietokoneen USB-porttiin USB-muistitikku, johon olet kopioinut péivityksen.

2. Kaynnista tietokone ja avaa kertakéynnistysvalikko painamalla F12-nappéinta. Valitse BIOS Update (BIOS-péivitys) hiirella tai
nuolindppaimillé ja paina sitten Enter.
Nayttoon tulee BIOS-paivitysvalikko.

Klikkaa Flash from file (Paivita tiedostosta).

Valitse ulkoinen USB-laite.

Valitse tiedosto ja kaksoisklikkaa péivityksen kohdetiedostoa, ja klikkaa sitten Submit (Lahetd).
Klikkaa Confirm Update BIOS (Vahvista BIOSin paivitys). Tietokone alkaa jalleen paivittaa BIOSia.
Tietokone kaynnistyy uudelleen, kun BIOS-péivitys on suoritettu.

N oSN N

Jarjestelman ja asennusohjelman salasana

Taulukko 20. Jarjestelman ja asennusohjelman salasana

Salasanan tyyppi Kuvaus

Jérjestelman salasana Salasana, joka on annettava tietokoneeseen kirjauduttaessa.

Asennusohijelman salasana Salasana, joka on annettava, jotta voidaan siirtya tietokoneen BIOS-
asetuksiin ja muuttaa niita.

Voit luoda jérjestelman salasanan ja asennusohjelman salasanan tietokoneen suojaksi.

Salasanat tarjoavat perustason suojauksen tietokoneen tiedoille.
Jos tietokone ei ole lukittu ja se jatetdaan valvomatta, kuka tahansa voi kayttaa sen tietoja.

®| HUOMAUTUS: Jarjestelmén ja asennusohjelman salasana -ominaisuus ei ole kaytdssa.
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Jarjestelman asennusohjelman salasanan maarittaminen

Voit asettaa uuden Asennusohjelman tai jarjestelmanvalvojan salasanan, kun tila on Not Set (Ei asetettu).

Voit avata jérjestelmén asennusohjelman painamalla F12 heti kdynnistyksen tai uudelleenkdynnistyksen jalkeen.

1. Valitse System BIOS- (Jarjestelman BIOS) tai System Setup (Jarjestelman maaritykset) -néytolta Security (Suojaus) ja paina
Enter.
Security (Suojaus) -nayttd avautuu..

2. Valitse System/Admin Password (Jarjestelméan/jarjestelmanvalvojan salasana) ja luo uusi salasana Enter the new password
(Kirjoita uusi salasana) -kenttaan.
Aseta jarjestelman salasana seuraavasti:
e Salasanan enimmaispituus on 32 merkkié.

Vahintaan yksi erikoismerkki: 1" # $% &' () *+,-./:;<=>?2@ [\ ] _"{|}

Numerot 0-9.

Isot kirjaimet A-Z.

Pienet kirjaimet a—z.

3. Kirjoita jarjestelméan salasana, kirjoitit valitsit aiemmin Confirm new password (Vahvista uusi salasana) -kenttééan, ja klikkaa OK.
4. Paina Esc ja tallenna muutokset ponnahdusviestin mukaisesti.

B. Tallenna muutokset painamalla Y.
Tietokone kaynnistyy uudelleen.

Vanhan jarjestelman asennusohjelman salasanan poistaminen tai
vaihtaminen

Varmista, ettd Password Status (Salasanan tila) -asetus on jarjestelman asennusohjelmassa Unlocked (Ei lukittu) ennen kuin yritat
poistaa tai muuttaa aiemmin asetetun jarjestelman ja/tai méaaritysten salasanan. Jos Password Status (Salasanan tila) -asetus on Locked
(Lukittu), et voi poistaa tai muuttaa aiemmin asetettua jarjestelman tai maaritysten salasanaa..

Voit avata jérjestelmén asennusohjelman painamalla F12 heti kdynnistyksen tai uudelleenkdynnistyksen jalkeen.

1. Valitse System BIOS- (Jarjestelman BIOS) tai System Setup (Jarjestelman maaritykset) -néytoltd System Security (Jarjestelman
suojaus) ja paina Enter.
System Security (Jarjestelman suojaus) -néyttd avautuu..

2. Vahvista System Security (Jarjestelmén suojaus) -naytoltd, ettd Password Status (Salasanan tila) on Unlocked (Ei lukittu).

3. Valitse System Password (Jarjestelman salasana). Paivita tai poista aiemmin asetettu jérjestelman salasana ja paina Enter-ndppéinta
tai sarkainta.

4. Valitse Setup Password (Asennusohjelman salasana). Paivita tai poista aiemmin asetettu jarjestelman salasana ja paina Enter-
nappainta tai sarkainta.

@ HUOMAUTUS: Jos vaihdat jarjestelman ja/tai asennusohjelman salasanan, kirjoita uusi salasana pyydettéessa. Jos poistat
jérjestelman ja/tai asennusohjelman salasanan, vahvista poisto pyydettaessa.

5. Paina Esc, niin sinua kehotetaan tallentamaan muutokset.

6. Tallenna muutokset ja poistu jarjestelméan asennusohjelmasta painamalla Y.
Tietokone kaynnistyy uudelleen.

BIOS:in (jarjestelman asennus-) ja jarjestelman salasanan
tyhjentaminen
Jos haluat tyhjentaa jarjestelmén tai BIOS:in salasanan, ota yhteytta Dellin tekniseen tukeen. Yhteystiedot ovat saatavilla osoitteesta

www.dell.com/contactdell.

®| HUOMAUTUS: Jos haluat nollata Windowsin tai sovellusten salasanan, katso ohjeet Windowsin tai kyseisen sovelluksen ohjeista.
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Vianmaaritys

Aiheet:

. Turvonneiden litiumioniakkujen kasittely

. Dell SupportAssist — Jarjestelman suorituskyvyn tarkistus ennen uudelleenkaynnistamista
. Itsekorjaus

e M-BIST

. Nayton sisaanrakennettu itsetesti (Built-in Self Test, BIST)

e Varmuuskopiointi- ja palautuslaitevaihtoehdot

. Kayttojarjestelman palauttaminen

¢ Wi-Fin nollaaminen

Turvonneiden litiumioniakkujen kasittely

Kuten useimmissa kannettavissa tietokoneissa, myos Dellin malleissa kaytetéan litiumioniakkuja. Litiumionipolymeeriakut ovat tietyntyyppisia
litiumioniakkuja. Litiumionipolymeeriakkujen suosio on kasvanut viime vuosina. Niité kaytetaan erityisesti ohuissa elektronisissa laitteissa
(varsinkin erittéin ohuissa kannettavissa tietokoneissa), joilta toivotaan pitkaa akun kestoa. Litiumionipolymeeriakkujen rakenne altistaa
kennot turvotukselle.

Turvonnut akku saattaa vaikuttaa kannettavan tietokoneen suorituskykyyn. Jos akku turpoaa, irrota kannettavan tietokoneen
vaihtovirtasovitin ja anna akun latauksen purkautua, jotta laitteen kotelo ja sisdiset komponentit eivat vahingoitu.

Ala kayta turvonnutta akkua, vaan havita se asianmukaisesti ja korvaa se uudella akulla. Suosittelemme kysymaan Dellin tuotetuelta,
kuuluuko akku takuun tai palvelusopimuksen piiriin ja voiko Dellin valtuuttama huoltoteknikko vaihtaa akun.

Noudata seuraavia ohjeita kasitellessési ja vaihtaessasi litiumioniakkuija:

e Kasittele litiumioniakkuja varoen.

e Anna akun purkautua ennen kuin poistat sen jarjestelméasta. Pura akun varaus irrottamalla vaihtovirtasovitin jarjestelméasté ja kayttamalla

jarjestelmaa pelkalla akkuvirralla. Akun varaus on taysin purkautunut, kun jérjestelma ei kdynnisty painaessasi virtapainiketta.

Ala murskaa, pudota tai hajota akkua tai puhkaise sité vierailla esineillé.

Ala altista akkua tai purettuja akkuja ja akkukennoja korkeille [ampétiloille.

Ala kohdista painetta akun pintaan.

Ala taivuta akkua.

Ala kéyta minkaanlaisia tyokaluja akun kampeamiseen tai akkua vasten.

Jos akku turpoaa niin, ettei sitd saa vedettya pois laitteesta, 818 yritd irrottaa akkua puhkaisemalla, vaantadmalla tai murskaamalla sité.

Ala yrita asentaa vaurioitunutta tai turvonnutta akkua uudelleen kannettavaan tietokoneeseen.

Turvonneet akut, joiden takuu on voimassa, on palautettava Dellille hyvaksytyssé toimituspakkauksessa, jonka saat Dellilta.

T&ma on valttdmatonta rahtiséaddsten vuoksi. Turvonneet akut, joiden takuu on paattynyt, voidaan havittda asianmukaisen

jatteenkasittelylaitoksen kautta. Ota yhteys Dellin tuotetukeen (https://www.dell.com/support) ja pyyda lisdohjeita.

e Muun valmistajan kuin Dellin tai muutoin yhteensopimattoman akun kaytt6 voi lisata tulipalon tai réjahdyksen vaaraa. Vaihda akku
ainoastaan yhteensopivaan akkuun, joka on hankittu Delliltd ja suunniteltu toimimaan Dell-tietokoneen kanssa. Ala kayta toisen
tietokoneen akkua omassa tietokoneessasi. Kéyta ainoastaan aitoja Dell-akkuja (https://www.dell.com) tai muutoin suoraan Delliltd
hankittuja akkuja.

Ik&, latauskerrat ja altistuminen kuumuudelle vaikuttavat litiumioniakkujen turpoamisvaaraan. Katso Dellin kannettavien tietokoneiden akut
— usein kysytyt kysymykset -osiosta tietoa kannettavan tietokoneen akun suorituskyvyn ja kéyttdian parantamiseksi ja turvotusriskin
minimoimiseksi.
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Dell SupportAssist — Jarjestelman suorituskyvyn
tarkistus ennen uudelleenkaynnistamista

SupportAssist-diagnostiikka (jarjestelmadiagnostiikka) suorittaa laitteiston taydellisen tarkistuksen. Dell SupportAssist — Jérjestelman
suorituskyvyn tarkistus ennen uudelleenkéynnistdmisté on sulautettu BIOSIin, ja se kdynnistetdan BIOSista sisdisesti. Sulautettu
jarjestelman diagnostiikka tarjoaa vaihtoehtoja tietyille laitteille tai laiteryhmille, joilla voidaan

e suorittaa testit automaattisesti tai vuorovaikutteisessa tilassa

toistaa testit

Avaa tai tallenna testien tulokset

Naet lisda testivaintoehtoja suorittamalla l&pikotaiset testit. Niiden avulla saat lisda tietoa vioittuneista laitteista.
Katso tilaviesteista, onnistuiko testien suorittaminen

Katso virheilmoituksista testauksen aikana iimenneet virheet

HUOMAUTUS: Ersille laitteille suoritettavat testit vaativat kéyttajalta toimia. Alé poistu tietokoneen &aresta diagnostiikan
suorittamisen aikana.

®

Lisatietoja; https://www.dell.com/support/kbdoc/000180971.

ePSA-diagnoosin suorittaminen

®| HUOMAUTUS: Néappaimist® on kytkettéava tablettin USB-portin tai telakointiportin avulla, jotta seuraavat tehtavat voidaan suorittaa:

Kaynnista tietokone.

Kun tietokone kdynnistyy, paina F12-ndppainté Dell-logon imestyessa.

Jos ndppaimistoa ei ole liitetty, avaa kertakaynnistysvalikko pitamalla ddnenvoimakkuuden lisédmispainiketta painettuna.
Valitse kéynnistysvalikosta Diagnostics (Diagnostiikka).

SN O

Klikkaa vasemmassa alakulmassa olevaa nuolta.
Esiin tulee diagnoosin aloitussivu.

6. Voit siirtya sivuluettelointiin klikkaamalla oikeassa alakulmassa olevaa nuolta.
Havaitut kohteet ovat luettelossa.

7. Jos haluat suorittaa tietyn laitteen diagnoosin, paina Esc ja klikkaa Yes (Kylla) pysayttaaksesi diagnoosin.
valitse vasemmasta paneelista laite ja klikkaa Run Tests (Suorita testit).

9. Virhekoodit tulevat nakyviin, jos tarkistuksessa ldytyy ongelmia.
Merkitse virhekoodi ja validointinumero muistiin ja ota yhteytta Delliin.

Itsekorjaus

Esittely

Itsekorjausvaihtoehdon avulla voit palauttaa Dell Latitude -jarjestelman, jonka POST-testaus ei kdynnisty, joka ei kdynnisty tai jonka
kuvasignaali ei toimi.

Itsekorjausohjeet

Irrota ensisijainen akku ja vaihtovirtasovitin.

Irrota CMOS-paristo

Pura jadnndsvirta. Paina virtapainiketta 10 sekuntia tai 8la koske jérjestelmaan 45 sekuntiin.
Varmista, ettd CMOS ja ensisijainen akku on irrotettu jarjestelmasta.

Kytke vaihtovirtasovitin. Jarjestelma kaynnistyy automaattisesti, kun vaihtovirtasovitin kytketaan.

SIS NSNS

Jérjestelman ndyttd on hetken aikaa tyhja, minka jalkeen jarjestelma sammuu automaattisesti. Tarkkaile merkkivaloja (virta, Wi-Fi ja
HDD). Niiden pitaisi kdynnistya.

7. Jarjestelma yrittdd uudelleenkdynnistysta kahdesti ja taydellistd kdynnistysta kolmannella kerralla.
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8. Aseta CMOS-paristo ja ensisijainen akku jarjestelmaan.
9. Jos itsekorjaus korjaa virheen, paivité jarjestelméén BIOS:in uusin versio ja suorita ePSA-diagnostiikka varmistaaksesi, etté jarjestelma
toimii oikein.
@ HUOMAUTUS:
e \armista aina laitteistoa asentaessasi tai irrottaessasi, etta kaikki data on varmuuskopioitu.
e Katso osien irrotus- ja asentamisohjeet asennus- ja purkamisohjeista.

e |ue turvallisuusohjeet ennen kuin suoritat toimenpiteita tietokoneelle.

Tuetut Latitude-mallit

@ HUOMAUTUS:

e Suorita itsekorjaus aina ennen emolevyn vaihtamista.

e |atitude-jarjestelmien itsekorjausta ei tarvitse suorittaa, jos jarjestelma on purettava nappipariston kasittelya varten.

e |atitude E7 -sarjan (XX70) ensimmé&inen vianmaéaritysvaihe on BIOS Recovery 2.0:n suorittaminen.

e |tsekorjaukseen liittyvaa vianmaaritysta nopeuttaa se, etta jarjestelmaa ei tarvitse koota. Teknikot voivat kdynnistaa itsekorjauksen
silloinkin, kun emolevy on paljaana.

o Al3 koske paljaisiin osiin tai emolevyyn, jotta oikosulku ja staattinen sahkopurkaus eivat vahingoita niita.

e Jos itsekorjaus ei voi palauttaa jarjestelmaa virheen jalkeen, vainda emolevy.

@ HUOMAUTUS:

Asiakaspalvelijat: Asiakaspalvelijoiden tulee rohkaista asiakkaita suorittamaan itsekorjaus, jotta emolevyn vioittumisesta voidaan
varmistua. Jos asiakas ei osaa suorittaa itsekorjausta, asia on mainittava 5GL-raportissa. Opasta kenttateknikkoa suorittamaan
itsekorjaus ennen muita korjaustoimenpiteitd. Jos itsekorjaus epdonnistuu, opasta teknikkoa suorittamaan muut vianmaaritysvaiheet
ennen osan vaihtamista.

Kenttateknikot: Latitude-jarjestelmien itsekorjaus on suoritettava ennen muita korjaustoimenpiteitd. Jos itsekorjaus epdonnistuu,
suorita muut vianmééritysvaiheet ennen osan vaihtamista. Kirjaa itsekorjauksen tulos (onnistui/epdonnistui) palvelupyynnon lokiin.

M-BIST

M-BIST (Built In Self-Test, sisd&nrakennettu itsetesti) -tydkalu tunnistaa emolevyn viat entistakin tarkemmin.

®

HUOMAUTUS: M-BIST voidaan k&ynnistda manuaalisesti ennen kaynnistyksen yhteydessa suoritettavaa POST (Power On Self
Test) -itsetestia.

M-BIST-testin suorittaminen

®

HUOMAUTUS: M-BIST on kaynnistettava, kun jarjestelma on sammutettu ja kun se kytketty joko verkkovirtaan tai sen akussa on
virtaa.

1. Voit kdynnistdd M-BIST-testin painamalla samanaikaisesti ndppaimistdn M-n&ppéinté ja jarjestelman virtapainiketta.
2. Kun M-nappéin ja virtapainike ovat painettuna, akun merkkivalo voi olla kahdessa tilassa:

a. POIS PAALTA: Emolevyssé ei havaittu vikoja.

b. ORANSSI: Vilkkuva oranssi valo ilmaisee, ettd emolevyssa on vika.

Nayton sisaanrakennettu itsetesti (Built-in Self Test,
BIST)

Kannettavissa Dell-tietokoneissa on sisdanrakennettu vianmaaritystyodkalu. Jos tietokoneen naytdssa iimenee vikaa, vianmaaritystyokalun
avulla voit paatelld, johtuuko vika ndytostd, ndytdnohjaimesta vai tietokoneen asetuksista.
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Jos nayton kuva vilkkuu, vaaristyy, sumenee tai haalistuu tai jos ndytdssa nékyy vaaka- tai pystysuoria viivoja, varmista sisddnrakennetun
itsetestin (BIST) avulla, johtuvatko ongelmat itse ndytdsta.

Nayton sisddnrakennetun itsetestin kdynnistdminen

Sammuta kannettava Dell-tietokone.
Irrota kannettavaan tietokoneeseen liitetyt oheislaitteet. Kytke kannettavaan tietokoneeseen ainoastaan virtamuuntaja (laturi).
Varmista, ettd ndytdn pinta on puhdas polyhiukkasista.

Pida D-néppainta painettuna ja kdaynnista kannettava tietokone kaynnistaaksesi ndytdn sisddnrakennetun itsetestin. Pida D-nappainta
painettuna, kunnes nédet naytolla varipalkkeja.

B. Naytolle tulee useita erivarisia palkkeja. Koko ndytolla ndytetddn punaisia, vihreita ja sinisia palkkeja.

6. Tarkista, ovatko varit normaalit.

7. Poistu itsetestisté painamalla Esc.

@ HUOMAUTUS: Kéaynnistysta edeltava Dell SupportAssist -diagnostiikka kdynnistaa nayton itsetestauksen ensimmaisena. Kayttéjan on
vahvistettava, toimiiko ndyttd normaalisti.

Do =

Varmuuskopiointi- ja palautuslaitevaihtoehdot

Suosittelemme luomaan palautusaseman Windowsin mahdollisten ongelmien vikamaaritysta ja korjausta varten. Dell suosittelee
useita vaihtoehtoja Dell-tietokoneen Windows-kayttojarjestelméan palauttamiseksi. Lisatietoja on kohdassa Dell-tietokoneiden Windows-
kayttojarjestelmien varmuuskopiointi- ja palautuslaitevaihtoehdot’.

Kayttojarjestelman palauttaminen

Jos tietokone ei voi kdynnistaa kayttojérjestelmaa toistuvista yrityksistd huolimatta, Dell SupportAssist OS Recovery -tydkalu kdynnistetaan
automaattisesti.

Dell SupportAssist OS Recovery on erillinen tytkalu, joka on tehdasasennettu kaikkiin Dellin Windows-tietokoneisiin. Se sisaltaa
diagnostiikka- ja vianmaaritystyodkalut, jotka havaitsevat tietokoneessa kayttojarjestelmén kdynnistymista edeltévat virheet. Sen avulla voit
suorittaa laitteiston vianmaarityksen, korjata tietokoneen, varmuuskopioida tiedostoja tai palauttaa tietokoneen tehdasasetukset.

Voit ladata sen myds Dell-tukisivustolta, jos haluat suorittaa tietokoneen vianmaarityksen ja korjauksen, kun ohjelmisto- tai laitteistovika
estaa ensisijaisen kayttojarjestelman kaynnistamisen.

Saat lisatietoa Dell SupportAssist OS Recoverysta artikkelista Dell SupportAssist OS Recovery User's Guide osoitteessa www.dell.com/
serviceabilitytools. Klikkaa SupportAssist ja sitten SupportAssist OS Recovery.

Wi-Fin nollaaminen

Jos tietokone ei voi muodostaa verkkoyhteyttd Wi-Fi-ongelman vuoksi, Wi-Fin nollaaminen saattaa korjata ongelman. Voit nollata Wi-Fin
seuraavasti:

®| HUOMAUTUS: Joidenkin internetpalveluntarjoajien modeemi ja reititin ovat yhtenainen laite.

Sammuta tietokone.
Katkaise modeemista virta.
Katkaise reitittimesté virta.
Odota 30 sekuntia.
Kaynnista reititin.
K&ynnistd modeemi.

S I N

Kaynnista tietokone.
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Avun saaminen ja Dellin yhteystiedot

Tee-se-itse-resurssit

Voit hankkia tietoja ja saada apua Dell-tuotteille ja -palveluille nailla tee-se-itse-resursseilla:

Taulukko 21. Tee-se-itse-resurssit

Tee-se-itse-resurssit Resurssin sijainti

Dell-tuotteiden ja -palveluiden tiedot www.dell.com

k3

My Dell -sovellus

Vihjeita

Yhteydenotto tukeen Kirjoita Windowsin hakuun Contact Support, ja paina Enter.
Kayttojarjestelman ohjeet verkossa www.dell.com/support/windows

Katso suosituimmat ratkaisut, diagnostikka, ajurit ja ladattavat Dell-tietokoneesi tunnistetaan yksildllisesti palvelutunnuksen tai

tiedostot tai tutustu tietokoneeseen videoiden, kayttdoppaiden ja | pikapalvelukoodin avulla. Jos haluat tarkastella Dell-tietokoneesi
asiakirjojen avulla. tukiresursseja, kirjoita palvelutunnus tai pikapalvelukoodi

osoitteessa www.dell.com/support.

Lis&tietoja tietokoneesi palvelutunnuksen l6ytdmisestd on kohdassa
Tietokoneen palvelutunnuksen paikantaminen.

Dell-tietokannan artikkeleita, joissa kerrotaan tietokoneongelmista |1, Sjirry osoitteeseen www.dell.com/support.

2. Valitse tukisivun ylareunassa olevasta valikkopalkista Tuki >
Tietokanta.

3. Kirjoita Tietokanta-sivun Haku-kenttaan avainsana, aihe tai
mallinumero ja naytéa aiheeseen liittyvat artikkelit klikkaamalla tai
napauttamalla hakukuvaketta.

Dellin yhteystiedot

Dellin myynnin, teknisen tuen ja asiakaspalvelun yhteystiedot, katso www.dell.com/contactdell.
@ HUOMAUTUS: Saatavuus vaihtelee maittain/alueittain ja tuotteittain, ja jotkin palvelut eivat valttamatta ole saatavilla maassasi/

alueellasi.

HUOMAUTUS: Jos kaytdssési ei ole Internet-yhteytta, 16ydat yhteystiedot ostolaskusta, pakkaustodistuksesta, laskusta tai Dellin
tuoteluettelosta.
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